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Notes, Notices, and Cautions
Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of

your system.

° NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data
and tells you how to avoid the problem.

A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury,
or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerVault are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U. S. and other countries;
Microsoft, Windows, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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System Features

The major hardware and software features of your system include:

Two Dual-Core or Quad-Core Intel® Xeon® 5400 Series and 5200 Series

processors.

Support for symmetric multiprocessing (SMP), which is available on
systems with two Intel Xeon processors. SMP greatly improves overall
system performance by dividing processor operations between

independent processors. To take advantage of this feature, you must use an

operating system that supports multiprocessing.

Q NOTE: If you decide to upgrade your system by installing a second processor,
you must order the processor upgrade kits from Dell. Not all versions of the

Intel Xeon processor will work properly as additional processors. The

upgrade kit from Dell contains the correct version of the processor, heat sink,

and fan as well as the instructions for performing the upgrade.
A minimum of 4 GB of 667-MHz, Fully Buffered DIMMs (FBD),

upgradable to a maximum of 16 GB by installing combinations of 1-GB or
2-GB memory modules in the eight memory module sockets on the system

board.

The system also features redundant memory, which provides memory

sparing or memory mirroring. Either feature is available if eight identical

memory modules are installed.
Support for up to four 3.5-inch internal hot-pluggable SATA hard drives.
A slim-line SATA DVD, or combination CD-RW/DVD drive.
4 NOTE: DVD devices are data only.

A chassis intrusion switch that signals the appropriate systems
management software if the top cover is opened.

Baseboard Management Control (BMC) power monitoring monitors
current, voltage, and power utilization in the system.

Up to two hot-pluggable, 750-W power supplies in an optional 1 + 1
redundant configuration.

Four hot-pluggable system cooling fans.
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The system board includes the following features:
*  One of the following left riser card options:
—  Aleft riser card that has one full-length PCle x8 lane slot and one
full-length PCle x4 lane slot.
OR
—  Aleft riser card that has two full-length PCI-X 3.3-V, 64-bit,133-MHz

slots on separate PCI-X buses (capable of throttling back to support
legacy PCI add-in cards).

* A center riser card that has one half-length PCle x8 lane slot.

*  Dedicated slot for an integrated SAS host bus adapter. The internal
channel supports up to four 3.5-inch SATA hard drives.

Q NOTE: System boot is not supported from an external device attached to a
SAS or SCSI adapter.

* 'Two integrated Gigabit Ethernet NICs, capable of supporting 10-Mbps,
100-Mbps, and 1000-Mbps data rates.

*  Optional Intel quad-port Gigabit Ethernet NIC, 10-Mbps, 100-Mbps, and
1000-Mbps data rates, and iSCSI remote boot.

*  Support for 10-Gb Ethernet cards.

*  One internal USB 2.0-compliant connector supporting bootable USB flash
drive or USB memory key.

*  Four USB 2.0-compliant connectors (two on the front and two on the back)
capable of supporting a diskette drive, CD-ROM drive, keyboard, mouse,
or USB flash drive.

*  Optional remote access controller (RAC) for remote systems management.

* Anintegrated VGA-compatible video subsystem with an ATT ES1000, 33-MHz
PCl video controller. This video subsystem contains 16 MB of DDR SDRAM
video memory (nonupgradable). Maximum resolution is 1600 x 1200 with
04 K colors; true-color graphics are supported in the following resolutions:
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, and 1280 x 1024. When the
optional RAC is installed, the video resolution is 1280 X 1024.

*  Systems management circuitry that monitors operation of the system fans as
well as critical system voltages and temperatures. The systems management
circuitry works in conjunction with the systems management software.
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* Standard baseboard management controller with serial access.

*  Back-panel connectors include one serial, one video, two USB, and two
NIC connectors.

*  Front-panel connectors include a video and two USB connectors.
*  Front-panel 1x5 LCD for system ID and error messaging.
* System ID button on the front and back panels.

For more information about specific features, see "Technical Specifications”
on page 12.

Supported Operating Systems

e Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Other Information You May Need

A CAUTION: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as a
separate document.

*  The Rack Installation Instructions included with your rack solution
describes how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document may be found on the CDs
that came with your system, or on support.dell.com.

*  CDs included with your system provide documentation and tools for
configuring and managing your system.

*  Release notes or readme files may be included to provide last-minute
updates to the system or documentation or advanced technical reference
material intended for experienced users or technicians.

Getting Started With Your System | 1



Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not
perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See
www.dell.com/training for more information. This service may not be offered

in all locations.

NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican

standards (NOM):

Importer:

Model number:
Supply voltage:

Frequency:

Current consumption:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

EMS01

100-240 V CA

-(48-60) V CC

50/60 Hz

9,045 A,

20 A (CQ)
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Installation and Configuration

A CAUTION: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System
Unpack your system and identify cach item.

Install the Rails and System in a Rack

Jjj |

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Connect the Keyboard, Mouse, and Monitor
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00000
00000

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connect the Power

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Install the Power Cord Retention Bracket

Attach the power cord retention bracket on the right bend of the power
supply handle. Bend the system power cable into a loop as shown in the
illustration and attach to the bracket’s cable clasp.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a
separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a
power distribution unit (PDU).

Turn on the System

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators

should light.
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Install the Bezel

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the installation and configuration documentation for your
operating system. Be sure the operating system is installed before installing
hardware or software not purchased with the system.

Technical Specifications

Processor

Processor type One or two Dual-Core Intel Xeon
Processors 5000 Sequence

Expansion Bus
Bus type PCIX, PCle

Expansion slots

Center riser:

PCle One half-height x8 lane 3.3-V (slot 1)
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Expansion Bus (continued)

Left riser
PCI-X option: Two full-height, full-length 3.3-V, 64-bit,
133-MHz (slots 2 and 3)
OR
PCle option: One full—height}xS lane 3.3V (slot 2)
and one full-height x4 lane 3.3-V (slot 3)
Memory
Architecture 667 MHz Fully Buffered DIMMs (FBD)

Memory module sockets

Eight 240-pin

Memory module capacities 1 GBor2 GB

Minimum RAM 4GB

Maximum RAM 16 GB

Drives

Hard drives Up to four 3.5-inch, internal hot-

Diskette drive

Optical drive

Flash drive

pluggable SATA hard drives
External optional USB 3.5-inch, 1.44-MB

One slimline SATA DVD or
combination CD-RW/DVD

NOTE: DVD devices are data only.
External optional USB

Getting Started With Your System |
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Connectors

Back
NIC Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video
Video type ATT ES1000 video controller; VGA
connectors
Video memory 16 MB of DDR SDRAM
Power
AC power supply (per power supply)
Wattage 750 W

Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries
System battery
RAID battery (optional)

14 |

85-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz
2697 BT'U/hr maximum

Under typical line conditions and over
the entire system ambient operating
range, the inrush current may reach 55 A
per power supply for 10 ms or less.

CR 2032 3.0V lithium ion coin cell
4.1V lithium ion
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Physical

Rack
Height
Width
Depth

Weight (maximum configuration)

8.656 cm (3.40 in)
44.7 cm (17.6 in)
75.68 cm (29.79 in)
26.76 kg (59 1b)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity
Operating

Storage

Maximum vibration
Operating
Storage
Maximum shock

Operating

10° to 35°C (50° to 95°F) with a
maximum temperature gradation of
10°C per hour

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a
maximum temperature gradation of

20°C per hour

20% to 80% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

5% to 95% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

0.25 G at 3-200 Hz for 15 min
0.5 G at 3-200 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system) of
41 G for up to 2 ms
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Environmental (continued)

Storage Six consecutively executed shock pulses
in the positive and negative x, y, and z
axes (one pulse on each side of the
system) of 71 G for up to 2 ms

Altitude
Operating -16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)
Storage -16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

Airborne Contaminant Level
Class G2 or lower as defined by ISA-S71.04-
1985
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Poznamky a upozornéni

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznaCuje ddleZité informace, které pomahaji lepSimu vyuZiti
systému.

° UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni hardwaru nebo ztraty
dat a poskytuje navod, jak se danému problému vyhnout.

A VYSTRAHA: VYSTRAHA oznaduje hrozici nebezpeéi poskozeni majetku, poranéni
nebo usmrceni osob.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez pi‘edchoziho upozornéni.
© 2008 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materidli bez pisemného povoleni spolec¢nosti Dell Inc. je piisné zakazana.

Obchodni zndmky pouZité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerVault jsou obchodni znamky
spolecnosti Dell Inc.; Intel a Xeon jsou registrované obchodni znamky spole¢nosti Intel Corporation
v USA a dalSich zemich; Microsoft, Windows a Windows Server jsou bud’ ochranné zndmky nebo
registrované ochranné zndmky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a dalSich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouZzity dalsi ochranné zndmky a obchodni ndzvy bud’ s odkazem na
pravnické osoby a organizace, které uplatiiuji na dané ochranné znamky a obchodni ndzvy narok, nebo
s odkazem na jejich vyrobky. Spole¢nost Dell Inc. nema vlastnické zajmy vii¢i ochrannym zndimkam
a obchodnim ndzviim jinym neZ svym vlastnim.

Model EMSO01

Srpen 2008 ¢. produktu U714H Revize A0O
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Systémové funkce

Hlavni hardwarové a softwarové funkce systému jsou:

Dva dvoujadrové nebo ¢tyijadrové procesory Intel® Xeon® fady 5400 a

5200.

Podpora SMP (symmetric multiprocessing), kterd je k dispozici u systéma
se dvéma procesory Intel Xeon. Technologie symetrického zpracovani dloh
SMP vyrazné zvy$uje celkovy vykon systému rozdélenim operaci procesoru
mezi nezdvislé procesorové jednotky. Pro vyuziti vyhod této funkce je tfeba
pouzit operaéni systém podporujici technologii sou¢asného zpracovani
vice tloh.

Q POZNAMKA: Jestlize se rozhodnete pro upgrade va$eho systému instalaci
druhého procesoru, je nutné objednat procesorovou sadu pro upgrade od
spole¢nosti Dell. V8echny verze procesord Intel Xeon nemusi byt v pozici druhého
procesoru piné funkeni. Sada pro upgrade od spolecnosti Dell obsahuje spravnou
verzi procesoru, chladi¢ a ventilator a také pokyny k provedeni upgradu.

Vyzaduje se minimaln{ kapacita paméti 4 GB s taktovaci frekvenci

667 MHz, Fully Buffered DIMM (FBD, s tplnou vyrovndvaci paméti),
kterou lze upgradovat na maximum 16 GB nainstalovanim kombinaci

pamétovych moduld s kapacitou 1 GB nebo 2 GB aZ do osmi patic pro
pamét’ové moduly na zakladni desce.

Systém pracuje 1 s redundantn{ paméti, kterd umoziuje sparing a zrcadlent
paméti. Kazda z téchto funkei je k dispozici v ptipadg, Ze je nainstalovino
osm identickych pamédovych moduld.

Podpora a7 ¢tyt 3,5palcovych internich pevnych diskd SATA, které lze
pfipojovat za chodu systému.

Jednotka SATA DVD v tenkém provedent, nebo kombo jednotka
CD-RW/DVD.

Q POZNAMKA: Za¥izeni DVD jsou urena pouze pro data.

Ochranny spina¢ proti vniknuti do skiing, ktery preddvd ptislu§nému
softwaru systémové spravy signdl v piipadé, ze dojde k otevieni krytu
skifné.

Systém spravy zdkladni desky (BMC) sleduje proud, napéti a vyuziti
napédjeciho zdroje systému.

AZ dva napijeci zdroje 750 W (lze piipojit za chodu systému) ve volitelné
zdvojené kombinaci 1 + 1.

Ctyfi chladici ventildtory ptipojitelné za provozu.
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Systémova deska ma ndsledujici integrované funkce:

22

Jedna z nésledujicich moznosti levé rozsitujici karty rozhrani:

- Levd rozsitujici karta rozhrani s jednim slotem PCle x8 plné délky a
jednim slotem PCle x4 plné délky.

NEBO

- Levd rozsifujici karta rozhrani se dvéma sloty PCIX plné délky, 3,3 V,
04 bitd, 133 MHz na samostatnych PCI-X sbémicich (schopnych
zpétného snizovani datové propustnosti podle potteby starsich
piidavnych karet PCI).

Stiedni rozsitujici karta rozhrani s jednim slotem PCle x8 polovi¢ni délky.

Vyhrazeny slot pro integrovany hostitelsky adaptér sbérnice SAS. Interni
kandly podporuji az ¢tyfi 3,5palcové interni pevné disky SATA.

Q POZNAMKA: Zavédeéni systému neni podporovéni z externiho zafizent,
pripojeného k rozhrani SAS nebo SCSI.

Dvé integrovana sit'ové karty Gigabit Ethernet podporujici datovy pienos
rychlostmi 10 Mbps, 100 Mbps a 1000 Mbps.

Volitelné sit’ovd karta Intel Gigabit Ethernet se ¢tyfmi porty, podporujici
datovy pienos rychlostmi 10 Mbps, 100 Mbps a 1000 Mbps, a vzdalené
zavddéni systému iSCSI.

Podpora sit’ovych 10 Gb Ethernet.

Jeden interni konektor standardu USB 2.0 s podporou disku USB Flash
umoziiujici zavadéni systému nebo pamét’ové klicenky USB.

Ctyii konektory USB 2.0 (dva na predni a dva na zadnf stran¢) podporujici
disketovou jednotkuy, jednotku CD-ROM, klavesnici, my3 nebo disk USB
Flash.

Volitelny ovlada¢ pro vzddleny piistup (RAC) umoziiujici vzdalenou
sprdvu systému.

Integrovany graficky subsystém VGA s grafickym kartou s ¢ipem ATT ES1000,
33 MHz, na sbérnici PCI. Tento graficky subsystém disponuje 16 MB

DDR SDRAM grafické paméti (bez moznosti rozitfeni). Maximalni
rozliSeni je 1600 x 1200 s 64 tisici barvami. Zobrazen{ true color je
podporovano v ndsledujicich rozlisenich: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768,
1152 x 864 a 1280 x 1024. Pokud je nainstalovan volitelny ovlada¢ RAC,
rozliSeni zobrazeni je 1280 x 1024.

| Zatindme se systémem



*  Obvody spravy systému monitorujici funkei systémovych ventildtort a
kritickd napéti a teploty v systému. Obvody spravy systému spolupracujf se
softwarem spravy systému.

* Standardni ovlada¢ BMC (baseboard managment controller) se sériovym
pristupem.

*  Konektory na zadnim panelu zahrnuji jeden sériovy port, jeden video, dva
USB a dva sit’ové konektory.

*  Konektory na pfednim panelu zahrmuji video a dva USB konektory.

*  Displej LCD 1 x 5 palcti na pfednim panelu pro zobrazeni systémového ID
a chybovych hlasent.

* Tlacitko systémového ID na prednim a zadnim panelu.

Dalsi informace o specifickych funkcich najdete v ¢dsti ,, Technické specifikace®
na strané¢ 29.

Podporované operacni systémy
e Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpecnosti a predpisech, které byly
dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti tohoto dokumentu nebo je
piiloZzena samostatné.

*  Pokyny pro instalaci do stojanu dodané se stojanem popisuji instalaci
systému do stojanu.

*  Pfirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému
popisuje feseni problémit se systémem a instalaci nebo vyménu
komponent. Tento dokument mtiZete nalézt na disku CD, ktery byl doddn
se systémem, nebo na adrese support.dell.com.

*  Disky CD dodané se systémem obsahuji dokumentaci a nistroje pro
konfiguraci a spravu systému.

*  Souddsti doddvky mohou byt také pozndmky k verzi nebo soubory readme,
které obsahuji posledni aktualizace k systému nebo dokumentaci,
piipadné rozsifené technické materidly uréené zkuSenym uzivateldm a
technikim.
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Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupt popsanych v této piiruc¢ee nebo nepracuje-li
pocita¢ podle o¢ekdvani, nahlédnéte do UZivatelské piirucky hardwaru.
Spole¢nost Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $koleni a
certifikaci. Dal$i informace naleznete na webovych strankdch
www.dell.com/training. Tato sluzba nemusi byt nabizena ve viech regionech.

Informace NOM (pouze Mexiko)

K zati{zeni popsanému v tomto dokumentu se vztahuji v souladu s pozadavky
oficidlni mexické normy NOM ndsledujici informace:

Dovozce: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.E.
Cislo modelu: EMS01
Napdjeci napéti: 100-240 V CA
-(48-60) V. CC
Frekvence: 50/60 Hz.
Spotteba: 9,045 A,
20 A (CQ)
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Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pred provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte bezpe&nostni

pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucdsti.

Nainstalujte vodici liSty a systém do stojanu

Sestavte vodici listy a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich
pokynt a pokynt pro instalaci stojanu, dodanych se systémem.

Zacindme se systémem |
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Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru
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Ptipojte kldvesnici, my$ a monitor (volitelny).

Konektory na zadni stran¢ systému maji ikony zndzortujici, ktery kabel se ma
piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby $rouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojte napajeni

~vsooz

Pripojte napdjeci kabely k systému a pokud pouzivite monitor, pfipojte napdjeci
kabel také k monitoru.
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Namontujte svorky napajecich kabeli

Pripevnéte drzak napdjeciho kabelu do pravého ohybu rukojeti napdjeciho
zdroje. Udé¢lejte na napdjecim kabelu smycky, jak je zndzorméno na obrazku, a
piipevnéte ho do piislusného tchytu.

Poté zasunite druhy konec napdjecich kabeld do uzemnéné elektrické zasuvky
nebo je piipojte k samostatnému zdroji napdjeni, napiiklad ke zdroji
nepferusitelného napdjeni (UPS) nebo jednotcee rozvadéée (PDU).

Zapnuti systému

Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Kontrolky napdjeni by se mély
rozsvitit.
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Namontuijte ¢elni kryt

Nainstalujte &elnf kryt (volitelny).

Dokonceni nastaveni operacniho systému

Pokud jste zakoupili ptedinstalovany opera¢ni systém, prostudujte dokumentaci
k opera¢nimu systému dodanou se systémem. Cheete-li nainstalovat poprvé
opera¢ni systém, viz také dokumentace s pokyny k prvni instalaci operaéniho
systému a konfiguraci. Nez za¢nete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spole¢né se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan operaéni systém.
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva dvoujddrové procesory
fady Intel Xeon 5400

RozSifovaci shérnice

Typ sbémice
Rozsitovaci sloty

Stfedni rozsitujici karta rozhrant:

PCle

Leva rozitujici karta rozhrani

PCI-X, PCle

Jeden slot x8 lane 3,3 V(slot 1) polovi¢ni
vysky

Volba PCIX: Dva sloty 3,3 V, 64 bitdi, 133 MHz
(sloty 2 a 3), plné délky i vysky
NEBO
Volba PCle: Jeden slot x8 lane 3,3 V (slot 2) plné
vysky a jeden slot x4 lane 3,3 V (slot 3)
plné vysky
Pamét’
Architektura Pamét’ s taktovaci frekvenci 667 MHz

Sokety pro pamét’ové moduly
Kapacity pamét’ovych moduld
Minimum paméti RAM
Maximum paméti RAM

Fully Buffered DIMM (FBD, s tplnou

vyrovndvaci paméti)
Osm, 240 kolika

1 GB nebo 2 GB
4GB

16 GB
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Jednotky

Pevné disky

Disketovi jednotka

Optickd jednotka

Az ¢tyfi 3,5palcové interni pevné disky
SATA, které lze ptipojovat za chodu
systému

Externi volitelnd jednotka USB, 3,5 palce,
1,44 MB

Jednotka SATA DVD v tenkém
provedeni, nebo kombo jednotka
CD-RW/DVD

POZNAMKA: Zatizeni DVD jsou urcena
pouze pro data.

Disk flash Externi volitelny USB disk
Konektory
Vzadu
Sit’ové Dva konektory RJ-45 (pro integrovanou
sit’ovou kartu 1 Gbps)
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s
normou 16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
Vpiedu
Video 15kolikovy VGA
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video
Typ grafiky Graticky adaptér ATT ES1000;

Grafickd pamét’
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konektory VGA
16 MB DDR SDRAM



Napajeni

Stfidavy proud (na jeden napdjeci zdroj)

Vykon
Napéti

Odvod tepla

Maximadlni ndrazovy proud

Baterie

Systémova baterie

Baterie RAID (volitelnd)

750 W

85-264 V AC, automatické stanoveni
rozsahu, 47-63 Hz

2697 BTU/h maximalné

V typickych podminkdch napdjeni a v
celém provoznim rozsahu systému mtize
ndrazovy proud dosdhnout 55 A na jeden
napéjeci zdroj po dobu 10 ms nebo
méné.

Lithium-iontova knoflikova baterie

CR20323,0V

4,1 V lithium-iontov4 baterie

Rozmeéry

Stojan
Vyska 8,656 cm (3,40 palce)
Sitka 44,7 cm
Hloubka 75,68 cm (29,79 palct)

Hmotnost (maximdlni konfigurace)

26,76 kg (59 liber)

Prostiedi

POZNAMKA: Dal3{ informace o méfenych Udajich prostiedi najdete pro jednotlivé
systémoveé konfigurace na adrese www.dell.com/environmental _datasheets.

Teplota

Provozni

Skladovaci

10 az 35 °C (50 az 95 °F) s maximdlnim
teplotnim gradientem 10 °C za hodinu
—40 az 65 °C (-40 ° az 149 °F)

s maximalnim teplotnim gradientem
20 °C za hodinu
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Prostiedi (pokracovani)

Relativni vlhkost

Provozni

Skladovaci

Maximadlni vibrace
Provozni
Skladovaci

Maximadlni riz

Provozni

Skladovaci

Nadmoiska vyska
Provozni

Skladovaci

Urovei znedisténi vzduchu

Ttida
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20 % az 80 % (bez kondenzace)
s maximdlnim ndrtstem vlhkosti o

10 % za hodinu

5% az 95 % (bez kondenzace)
s maximalnim gradientem vlhkosti
10 % za hodinu

0,25 G pti 3-200 Hz po dobu 15 minut
0,5 G pii 3-200 Hz po dobu 15 minut

Jeden rdzovy impuls v kladné ose z
(jeden impuls na kazdé strané systému)
osile 41 G v délce do 2 ms

Sest po sob¢ jdoucich razovych impulst
v kladné i zdporné ose x, y, a z (jeden
impuls na kazdé strané systému) o sile
71 G v délce do 2 ms

-16a73 048 m
-16 a7z 10 600 m

G2 nebo nizsi dle normy
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Remarques, avis et précautions

Q REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre systéme.

° AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte
de données et vous indique comment éviter le probléme.

A PRECAUTION ! une PRECAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du
matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans I'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques de
Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats- Unis et dans d'autres
pays ; Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques ou des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence aux
entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou a leurs produits. Dell Inc. décline tout intérét
dans I'utilisation des marques et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Modéle EMSO01
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Caractéristiques du systeme

Les principales caractéristiques du systeme sur les plans matériel et logiciel
sont les suivantes :

Deux processeurs double caeur ou quatre cceurs Intel® Xeon® séries 5400
et 5200

Prise en charge du SMP (Symmetric Multiprocessing - multi-traitement
symétrique), disponible sur les systémes dotés de deux processeurs

Intel Xeon. Le SMP améliore considérablement les performances du
systéme en partageant les taches des processeurs entre des processeurs
indépendants. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez utiliser un
systeme d'exploitation prenant en charge le multi-traitement.

ﬂ REMARQUE : si vous décidez de mettre le systéme & niveau en installant un
second processeur, vous devez commander les kits de mise a niveau de
processeur chez Dell. Certaines versions du processeur Intel Xeon ne
fonctionnent pas correctement comme processeurs supplémentaires. Le kit
de mise a niveau de Dell contient la version de processeur correcte, le
dissipateur de chaleur et le ventilateur ainsi que les instructions de mise a
niveau.

Des DIMM de 4 Go de 667 MHz minimum enti¢rement en mémoire
tampon (F'BD), extensibles jusqu'a un maximum de 16 Go en installant
des combinaisons de modules de mémoire de 1 Go ou 2 Go dans les huit
connecteurs mémoire sur la carte mere.

Le systeme est également équipé d'une mémoire redondante, ce qui
permet de bénéficier d'une réserve utilisée en cas de défaillance, ou d'une
fonction de mise en miroir de la mémoire. Ces fonctions sont disponibles
si les huit modules de mémoire installés sont identiques.

Prise en charge de disques durs internes SATA : jusqu'a quatre disques durs
de 8,89 cm (3,5 po) enfichables a chaud.

Un lecteur DVD SATA ultra-mince, ou un lecteur CD-RW/DVD.

Q REMARQUE : les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de
données.

Un détecteur d'intrusion qui transmet une alerte au logiciel de gestion des
systémes approprié en cas d'ouverture du capot de l'ordinateur.

Controleur de gestion d'alimentation BMC (Baseboard Management
Controller) permettant de contréler le courant, la tension et la puissance
utilisés par le systeme.
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*  Jusqu'a deux blocs d'alimentation de 750 W enfichables a chaud dans une
configuration redondante 1 + 1 (facultative).

*  Quatre ventilateurs systéme enfichables a chaud.
La carte mere contient les éléments suivants :
* L'une des options suivantes pour la carte de montage de gauche :

- Carte comprenant deux logements PCle pleine longueur (1 PCle x8
et 1PCle x4).

OouU
- Carte comprenant deux logements PCI-X 64 bits pleine longueur a

3,3 Vet 133 MHz, situés sur des bus PCI-X différents pouvant prendre
en charge les cartes d'extension PCI de génération antéricure

e Cartede montage centrale comprenant un 1ogement PCle x8
demi-longueur
*  Logement réservé pour un adaptateur de bus hote SAS intégré. Le
canal interne prend en charge jusqu'a quatre disques durs SATA de 8,89
cm (3,5 po).
Q REMARQUE : le démarrage du systéme a partir d'un périphérique externe
connecté a une carte SAS ou SCSI n'est pas pris en charge.

*  Deux NIC Ethernet Gigabit intégrés pouvant prendre en charge des débits
de données de 10, 100 et 1000 Mo/s.

* NIC Ethernet Gigabit Intel en option (quatre ports) prenant en charge des
débits de 10, 100 et 1000 Mo/s, ainsi que 'amorcage iSCSI a distance.

*  Prise en charge des cartes Ethernet 10 Go.

*  Connecteur USB interne compatible 2.0 prenant en charge un lecteur
flash USB amorgable ou une clé de mémoire USB.
*  Quatre connecteurs USB 2.0 (deux a l'avant et deux a l'arriere) pour la

connexion d'un lecteur de disquette, un lecteur CD, un clavier, une souris
ou un lecteur flash USB.

*  Un contrdleur d'acces a distance (RAC) en option, pour la gestion de
systémes a distance.

*  Un sous-systeme vidéo compatible VGA intégré avec controleur vidéo PCI
ATTESI1000 (33 MHz). Ce sous-systeme vidéo contient 16 Mo de mémoire
vidéo SDRAM DDR (non extensible). La résolution maximale prise en
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charge est de 1600 x 1200 avec 64000 couleurs. Les graphiques True-color
sont pris en charge dans les résolutions suivantes : 640 x 480, 800 x 600,
1024 x 768 et 1280 x 1024. Lorsque le controleur d'acces a distance en
option est installé, la résolution vidéo est de 1280 X 1024.

*  Des circuits intégrés de gestion de systemes surveillant le fonctionnement
des ventilateurs, ainsi que les tensions et les températures de systeme
critiques. Ces circuits de surveillance fonctionnent de pair avec les logiciels
de gestion de systemes.

*  Controleur BMC (Baseboard Management Controller) standard avec
acces série.

* Le panneau arri¢re contient un connecteur vidéo, un port série, deux
connecteurs USB et deux connecteurs NIC.

* Les connecteurs du panneau avant comprennent un connecteur vidéo et
deux connecteurs USB.

e L'écran LCD Ix5 du panneau avant affiche I'ID du systeme et les messages
d'erreur.

* Les panneaux avant et arriere possedent un bouton d'ID du systeme.

Pour plus d'informations sur des caractéristiques spécifiques, reportez-vous a
la section « Spécifications techniques », a la page 44.

Systemes d'exploitation pris en charge
e Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Autres informations utiles

A PRECAUTION ! consultez les informations de sécurité et de garantie fournies
avec votre systeme. Les informations sur la garantie se trouvent soit dans ce
document, soit a part.

*  Les Instructions d'installation en rack, fournies avec le rack, indiquent
comment installer le systéme en rack.

*  Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire)
contient des informations sur les caractéristiques du systéme, ainsi que des
instructions relatives au dépannage et a l'installation ou au remplacement
de composants. Il se trouve sur les CD fournis avec le systeme out sur le
site support.dell.com.
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* Les CD fournis avec le systeme contiennent la documentation et des
outils de configuration et de gestion du systéme.

e  Sides notes d'édition ou des fichiers Lisez-moi sont fournis, ils
contiennent des mises a jour de derniére minute apportées au systéme ou a
la documentation, ou bien des informations techniques destinées aux
utilisateurs expérimentés ou aux techniciens.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le
systéme ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware
Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation
exhaustive et une certification sur le matériel. Pour plus d'informations,
reportez-vous au site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que
dans certains pays.

Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes sont fournies sur 'appareil décrit dans ce
document, conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine

(NOM) :

Importateur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numéro de modele : EMSO01

Tension 100-240 V CA
d'alimentation : -(48-60) VCC
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation de 9,0-4,5A;
courant 20 A (CQ)
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Installation et configuration

A PRECAUTION ! avant de compléter la procédure suivante, relisez les consignes
de sécurité fournies avec le systéeme.

Déballage du systeme
Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systeme dans un rack

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions pour l'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

600000
00000
00000

Connectez le clavier et la souris, ainsi que le moniteur (si nécessaire).

Utilisez les icones des connecteurs situés a l'arriere du systéme pour savoir o
insérer chaque cible. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur
du céble du moniteur, s'il en est équipé.

Alimentation

Connectez le(s) céble(s) au systéme et, si vous utilisez un moniteur,
connectez son cible d'alimentation au moniteur.
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Fixation du support du cable d'alimentation

Fixez le support du céble sur la courbe droite de la poignée du bloc
d'alimentation. Faites une boucle comme indiqué dans l'illustration et insérez
le cable d'alimentation dans le clip du support.

Branchez ensuite l'autre extrémité des cibles d'alimentation sur une prise de
courant mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur,
unité de distribution de l'alimentation [PDUJ).

Mise sous tension du systeme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation doivent s'allumer.
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Installation de la facade

Installez la facade (facultatif).

Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Si vous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout
d'abord la documentation associée, qui a été fournie avec l'ordinateur. Pour
installer un systéme d'exploitation pour la premiere fois, consultez la
documentation concernant 'installation et la configuration de votre systeme
d'exploitation. Veillez a installer le systeme d'exploitation avant tout élément
matériel ou logiciel acheté séparément.

Speécifications techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs double coeur
Intel Xeon 5000
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Bus d'extension

Type de bus
Logements d'extension
Carte de montage centrale :

PCle

Carte de montage de gauche

PCIX, PCle

Un emplacement x8 demi-hauteur a

3,3V (logement 1)

Option PCIX: Deux emplacements de 64 bits pleine
hauteur, pleine longueur 23,3V,
64 et 133 MHz (logements 2 et 3)
ou
Option PCle : Un emplacement x8 pleine hauteur a
3,3 V (logement 2) et un emplacement
x4 pleine hauteur a 3,3 V (logement 3)
Mémoire
Architecture DIMM entie¢rement en mémoire

tampon (FBD) 667 MHz

Supports de modules de mémoire Huit a 240 broches

Capacité des modules de mémoire 1 Goou 2 Go

RAM minimale 4 Go

RAM maximale 16 Go

Lecteurs

Disques durs Prise en charge jusqu'a quatre disques

Lecteur de disquette

Lecteur optique

Lecteur Flash

durs internes SATA de 8,89 cm (3,5 po)
enfichables a chaud

Un lecteur USB externe 8,89 cm (3,5 po)
de 1,44 Mo en option

Un lecteur CD ou DVD SATA ultra-
mince, ou un lecteur CD-RW/DVD

REMARQUE : les périphériques DVD
sont uniquement des périphériques de
données.

USB externe en option
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Connecteurs

Arriere
Carte NIC Deux connecteurs RJ-45 (pour NIC
1 Go intégrés)
Série Connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
Vidéo VGA, 15 broches
Avant
Vidéo VGA, 15 broches
USB Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
Vidéo

Type de vidéo

Mémoire vidéo

Controleur vidéo ATI ES1000 ;
connecteurs VGA

16 Mo, SDRAM DDR

Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance

Tension

Dissipation thermique

Appel de courant maximal
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750 W

90-264 VCA avec sélection automatique
de la tension, 47-63 Hz

2697 BTU/h (680 kcal/h) maximum

Dans des conditions de ligne typiques et
dans toute la gamme ambiante de
fonctionnement du systeme, l'appel de
courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de

10 ms.



Alimentation (suite)

Piles

Batterie du systeme Pile bouton au lithium-ion CR2032

B V)

Pile RAID (en option) 4,1 V au lithium-ion
Caractéristiques physiques
Rack

Hauteur 8,656 cm (3,40 pouces)

Largeur 44,7 cm (17,6 pouces)

Profondeur 75,68 cm (29,79 pouces)

Poids (configuration maximale) 26,76 kg (59 livres)

Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a
différentes configurations spécifiques, rendez-vous a |'adresse
www.dell.com/environmental_datasheets.

Température
Fonctionnement De 10°a35°C (de 50°2 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C
par heure
Stockage De -40°a 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec

un gradient thermique maximal de
20 °C par heure

Humidité relative

Fonctionnement De 20 % a 80 % (sans condensation)
avec un gradient d'humidité maximal de
10 % par heure

Stockage De 5 % 495 % (sans condensation) avec
un gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure
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Environnement (suite)

Tolérance maximale aux vibrations

Fonctionnement
Stockage

Choc maximal

Fonctionnement

Stockage

Altitude
Fonctionnement
Stockage

Contaminants en suspension dans l'air

Classe

8 |
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0,25 G avec un balayage de 3 2 200 Hz
pendant 15 minutes

0,5 G avec un balayage de 3 4 200 Hz

pendant 15 minutes

Une impulsion de choc de 41 G pendant
un maximum de 2 ms sur l'axe z positif
(une impulsion de chaque coté du
systeme)

Six chocs consécutifs de 71 G pendant
un maximum de 2 ms en positif et
négatif sur les axes x, y et z (une
impulsion de chaque c6té du systeme)

De -16 23048 m (de -50 4 10000 pieds)
De -16 4 10600 m (de -50 a 35000 pieds)

G2 ou inféricure selon la norme
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Anmerkungen, Hinweise und Vorsichtshinweise

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG enthilt wichtige Informationen, mit deren Hilfe
Sie lhr System besser nutzen kdnnen.

° HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor méglichen Beschédigungen der Hardware oder
vor Datenverlust und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden kénnen.

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potenziell gefahrliche Situation
hingewiesen, die zu Sachschéaden, Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo und PowerVault sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Lindern;
Microsoft, Windows und Windows Server sind entweder Marken oder eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Besitzrechte an
Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell EMS01

August 2008 Teilenr. U714H Rev. A0D
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Systemmerkmale

Dies sind die wesentlichen Hardware- und Softwaremerkmale des Systems:

Zwei Dual-Core- oder Quad-Core-Prozessoren der Reihe Intel® Xeon®

5400 und 5200.

Unterstatzung fiir symmetrisches Multiprocessing (SMP) auf

Systemen mit zwei Intel Xeon-Prozessoren. SMP verbessert die
Gesamtsystemleistung, indem Prozessoroperationen auf unabhingig
voneinander arbeitende Prozessoren verteilt werden. Um diese Funktion
zu nutzen, muss cin Betriebssystem verwendet werden, das
Multiprocessing unterstiitzt.

Q ANMERKUNG: Zum Installieren eines zweiten Systemprozessors miissen
Sie ein Prozessor-Upgrade-Kit von Dell verwenden. Nicht alle Versionen des
Intel Xeon-Prozessors kdnnen als zusétzliche Prozessoren verwendet
werden. Upgrade-Kits von Dell sind mit geeigneten Prozessorversionen
erhdltlich und mit passenden Kiihlkdrpern und Liiftern sowie mit Anleitungen
zur Installation ausgestattet.

Mindestens 4 GB mit 667-MHz Fully-Buffered-DIMMs (FBD), aufriistbar
auf maximal 16 GB durch Installationskombinationen mit

1-GB- oder 2-GB-Speichermodulen auf den

8 Speichermodulsockeln auf der Systemplatine.

Das System erméglicht auch die Verwendung von redundantem Speicher,
und zwar als Memory-Sparing (Redundanz) oder Memory-Mirroring
(Spiegelung). Beide Funktionen stehen zur Verfigung, wenn acht
identische Speichermodule installiert sind.

Unterstitzung von bis zu vier internen, hot-plug-fihigen
3,5-Zoll-SATA-Festplatten.

Ein Slim-Line-SATA-DVD-Laufwerk oder eine Kombination aus einem
CD-RW- und einem DVD-Laufwerk.
Z4 ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine Datenlaufwerke.

Ein Gehiuseeingriffschalter, der eine entsprechende
Systemverwaltungssoftware meldet, wenn die obere Gehiauseabdeckung
geofnet ist.

BMC-Encrgictiberwachung (BMC = Baseboard Management Control)
kontrolliert Stromstirke, Spannung und Energicausnutzung im System.
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*  Bis zu zwei hot-plug-fihige 750-W-Netzteile in einer optionalen
redundanten 1 + 1-Konfiguration.
*  Vier hot-plug-fihige Systemliifter.
Die Systemplatine ist mit den folgenden Komponenten ausgestattet:
* Fine der folgenden linken Steckkarten-Optionen:
- [Eine linke Steckkarte mit einem PCle-Steckplatz voller Linge mit x8-
Bandbreite und einem PCle-Steckplatz voller Linge mit x4-Bandbreite
ODER
— Eine linke Steckkarte mit zwei 3,3V-, 64-Bit-,
133 MHz-PCI-X-Steckplitzen voller Linge an separaten

PCIX-Bussen (Leistung kann bei Bedarf gedrosselt werden, um iltere
PCI-Erweiterungssteckkarten zu unterstitzen)

*  FEine mittlere Steckkarte mit einem PCle-Steckplatz halber Linge mit x8-
Bandbreite.

* Reservierter Steckplatz fiir integrierten SAS-Host-Bus-Adapter. Der
interne Kanal unterstitzt bis zu vier

3,5-Z0ll-SATA-Festplattenlaufwerke.

E4 ANMERKUNG: Der Systemstart von einem externen Gerat an einem
SAS- oder SCSI-Adapter wird nicht unterstiitzt.

*  Zwei integrierte Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter unterstitzen
Datenraten von 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1.000 Mbit/s.

*  Optionaler Intel Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter mit vier Ports;
unterstiitzt Datentibertragungsraten von 10 MBit/s, 100 MBit/s und
1.000 MBit/s und Fernstart tiber iSCSI.

*  Unterstiitzung fiir 10-GB-Ethernet-Karten.

* Fin interner USB 2.0-konformer Anschluss fir ein optionales startfihiges
USB-I'lash-Laufwerk oder einen USB-Speicherstick.

*  Vier USB 2.0-konforme Anschliisse (zwei auf der Vorder- und zwei auf der
Riickseite) zum AnschlieBen von Diskettenlaufwerk, CD-Laufwerk,
Tastatur, Maus oder USB-Flash-Laufwerk.

*  Optionaler Remote-Access-Controller (RAC) zur Fernverwaltung des
Systems.
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* Integriertes VGA-kompatibles Video-Subsystem mit einem
ATT ES1000 PCI-Videocontroller. Dieses Video-Subsystem verfigt tber
einen 16 MB-DDR SDRAM-Videospeicher (nicht erweiterbar).
Die maximale Auflgsung betrigt 1600 x 1200 mit 65.536 Farben;
TrueColor-Darstellung wird in den folgenden Auflgsungen unterstitzt:

640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 und 1280 x 1024. Bei installiertem RAC
ist eine Videoauflosung von 1280 X 1024 maoglich.

*  Systemverwaltungselektronik zur Uberwachung der Systemliifter und der
kritischen Systemspannungen und -temperaturen. Die
Systemverwaltungselektronik funktioniert im Verbund mit der
Systemverwaltungssoftware.

* Standard-Baseboard-Management-Controller mit seriellem Zugang.

* Auf der Riickseite befinden sich ein serieller Anschluss, ein
Bildschirmanschluss, zwei USB-Anschliisse sowie zwei NIC-Anschliisse.

e Auf der Vorderseite sind ein Bildschirm- und zwei USB-Anschliisse
vorhanden.

* LCD-Display (1 X 5) auf der Vorderseite zur Anzeige von System-ID und
Fehlermeldungen.

* Systemidentifikationstaste auf Vorder- und Riickseite.

Weitere Informationen zu spezifischen Systemmerkmalen finden Sie im
Abschnitt Technische Daten” auf Seite 61.

Unterstiitzte Betriebssysteme
*  Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Weitere niitzliche Informationen

& VORSICHT: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen, die mit
lhrem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdonnen als separates
Dokument beigelegt sein.

*  Im zusammen mit der Rack-Losung gelieferten
Rack-Installationshandbuch ist beschrieben, wie das System in einem Rack
installiert wird.
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* Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen iiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Dieses Dokument finden Sie
entweder auf der zusammen mit dem System gelieferten CD oder auf
support.dell.com.

*  Mitgelieferte CDs enthalten Dokumentation und Dienstprogramme zum
Konfigurieren und Verwalten des Systems.

* Anmerkungen zur Version oder Infodateien sind eventuell eingeschlossen,
um Aktualisierungen am System oder der Dokumentation in letzter
Minute zu bieten, oder fortgeschrittenes technisches Referenzmaterial,
das fiir erfahrene Benutzer oder Techniker beabsichtigt ist.

Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nechmen Sie das
Hardware-Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bictet Thnen umfangreiche
Hardware-Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten
Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stechen unter
Umstinden nicht an allen Standorten zur Verfiigung.

NOM-Informationen (nur Mexiko)

Die folgenden Informationen bezichen sich auf die in diesem Dokument
beschriebenen Gerite und griinden auf der mexikanischen Norm NOM:

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Modellnummer: EMS01
Netzspannung: 100-240 V CA

-(48-60) V CC
Frequenz: 50/60 Hz
Stromverbrauch: 9,0-4,5 A;

20 A (CQ)
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Installation und Konfiguration

A VORSICHT: Lesen Sie vor der Ausfiihrung der folgenden Schritte die
Sicherheitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung, und identifizieren Sie die
cinzelnen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems
zunichst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die
im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sind.
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AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

600000
00000
00000

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen
gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen.
Denken Sie daran, gegebenentfalls die Schrauben am Stecker des
Bildschirmkabels festzuziehen.

AnschlieBen des Netzkabels

Schliefen Sie das/die Netzkabel des Systems an das System an, und schliefen
Sie anschlieBend auch das Bildschirmstromkabel an den Bildschirm (falls

verwendet) an.
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Anbringen der Netzkabel-Halteklammer

Bringen Sie die Halteklammer fiir das Netzkabel am rechten Bogen des
Netzteilgriffs an. Biegen Sie das Netzkabel wie abgebildet zu einer Schlaufe,
und befestigen Sie es an der Kabelklemme der Halteklammer.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten
Steckdose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer

unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler
(PDU).

Einschalten des Systems

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Daraufhin
sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten.
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Einsetzen der Frontblende

Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem
System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das
Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der
Dokumenation zur Installation und Konfiguration Ihres Betriebssystems. Das
Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem
System erworbene Hardware oder Software installieren.
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Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Ein oder zwei Dual-Core Intel
Xeon-Prozessoren 5000 Sequence

Erweiterungsbus

Bustyp PCIX, PCle

Erweiterungssteckplitze
Mittlere Steckkarte:
PCle

Linke Steckkarte
PCI-X-Option:

PCle-Option:

Einmal x8-Bandbreite 3,3 V, halbe Bauhéhe
(Steckplatz 1)

Zwei Steckplitze fiir Karten voller
Bauléinge und voller Bauhohe mit 3,3V,
64 Bit, 133 MHz (Steckplitze 2 und 3)

ODER

Finmal x8-Bandbreite 3,3 V, volle Bauhohe
(Steckplatz 2) und einmal x4-Bandbreite
3,3 V, volle Bauhohe (Steckplatz 3)

Speicher

Architektur
Speichermodulsockel
Speichermodulkapazititen
RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

667 MHz-Fully-Buffered-DIMMs (FBD)
Achtmal 240-polig

1 GB oder 2 GB

4GB

16 GB

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Diskettenlaufwerk

Bis zu vier interne, hot-plug-fihige
3,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke

Externes 3,5-Zoll-USB-Laufwerk mit
1,44 MB (optional)
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Laufwerke (Fortsetzung)

Optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk

Ein optionales SATA-DVD- oder
kombiniertes
CD-RW/DVD-Slimline-Laufwerk

ANMERKUNG: DVD-Geriéte sind reine
Datenlaufwerke.

Externes optionales USB-Laufwerk

Anschliisse
Riickseite
NIC Zwei RJ-45 (fiir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschlisse,
USB-2.0-konform
Bildschirm VGA, 15-polig
Vorderseite
Bildschirm VGA, 15-polig
USB Zwei 4-polige Anschlisse,
USB-2.0-konform
Bildschirm
Grafiktyp Grafikcontroller ATT ES1000;
VGA-Anschliisse
Videospeicher 16 MB DDR-SDRAM
Stromversorgung

AC-Netzstromversorgung (iiber Netzteil)

Leistung

Spannung

Wiirmeabgabe
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750 W

90-264 VAC, autom. Bereichseinstellung,
47-63 Hz

Maximal 2697 BTU/h



Stromversorgung (Fortsetzung)

Maximaler Einschaltstrom

Batterien
Systembatterie

RAID-Batterie (optional)

Unter typischen Leitungsbedingungen und
tiber den gesamten
Umgebungsbetriebsbereich des Systems
kann der Einschaltstrom pro Netzteil (iiber
einen Zeitraum von 10 ms oder weniger)
55 A erreichen.

CR 2032, 3,0-V-Lithium-Ilonen-Knopfzelle
4,1 V Lithium-Ionen

Abmessungen und Gewicht

Rack
Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht (maximale Konfiguration)

8,66 cm
44,7 cm
75,68 cm
26,76 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Waiihrend des Betriebs

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Wihrend des Betriebs

Lagerung

10° bis 35 °C bei einem max.
Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde
-40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) bei einem
max. Temperaturanstieg von 20 °C pro
Stunde

20 % bis 80 % (nicht-kondensierend) mit
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von
10 % pro Stunde

5 % bis 95 % (nicht-kondensierend) mit
einem maximalen Anstieg der
Luftfeuchtigkeit von 10 % pro Stunde
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Umgebungsbedingungen (Fortsetzung)

Zulissige Erschiitterung
Wihrend des Betriebs
Lagerung

Zulissige StoBeinwirkung

Wiihrend des Betriebs

Lagerung

Héhe iiber NN
Wiihrend des Betriebs
Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse
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0,5 G bei 3-200 Hz, 15 min lang
0,5 G bei 3-200 Hz, 15 min lang

Fin Stof von 41 G in der positiven z-Achse
(ein Stof auf jeder Seite des Systems) tiber
einen Zeitraum von bis zu 2 ms.

Sechs hintereinander ausgefihrte Stofe
mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver
und negativer X-, Y- und Z-Richtung (cin
Stof3 auf jeder Seite des Systems)

-16 bis 3 048 m
-16 bis 10 600 m

G2 oder niedriger gemif ISA-S71.04-
1985
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XOpaKTNPIOTIKA CUCTAHATOG

To KOp1o YopaKTNPIOTIKA AOYICUIKOD Kot VAIKOD TOV GUOGTHUOTOS GOG
nepiappavouv:

Ao emeEepynoTég Xeon® oepdg 5400 kot 5200 g Intel® pe oo 1
TETPATAO TVPNVO.

YmootpiEn ooppetpikng nolv-enetepyaciog (SMP), 1) omoia givat
SwBéoiun o ocvothpata pe dvo eneéepyaotég Xeon g Intel. To
xopakTPoTikd SMP BekTidVeL T GUVOAKY ATAS0CT TOV GLOTHLATOG
kotapepifovtag Tig Aeltovpyieg TOL eneEepyaoTtn o€ aveEdpTNTONg
enefepynotéc. [a va emoeeinBeite amd ovTd 1O YOPUKTNPIOTIKO, TPEMEL VAL
YPNOWLOTOLEITE £VOL AEITOVPYIKO GUGTNLLO TOL VoL LITOSTNPiEL TV
noAv-enelepyacia.

Q ZHMEIQZH: Av amogacioete va avaBadyiosTe 1o 0UGTNUG 00G EYKABIOTWVTAG
éva OeUTEPO ETTECEPYADTN, TIPETTEI VO TIOPAYYEIAETE TA OET avaBdduIong
emegepyaatr) amo 1 Dell. Aev AeitoupyoUv OAeg o1 eKOOTEIG TWV ETTECEPYATTWV
Xeon Tng Intel owoTd wg TPoaBeTOIl £TTECEPYAOTES. To O€T avaBabuiong aToé T
Dell repidapBdvel Tn owoTh €kdoaon eTTeCepyaoTr, ECaUEVTG BepUOTNTAG Kal
QVEMIOTAPA, KABWG Kal odnyieg yia Tnv eKTEAEON TNG avaBabuiong.

TovAdyiotov 4 GB pviung 667-MHz, Fully Buffered DIMMs (DIMMs pe

nanpeg buffer) (FBD), pe dvvatdtnta avaPaduiong to mold €og 16 GB pe

mv gykatdotaon ekdocemv kaptdv pviung 1-GB 1 2-GB o11¢ oktd

VI000YEG KAPTOV LVILNG 0TV KAPTO CLGTHLLATOC.

To oVt S100£TEL EMION G EQEOPIKT LV, 1] OTTOT0L TTALPEYEL TIG AELTOVPYIEG

«memory sparing» 1| «memory mirroring». Kat ot 0o Aertovpyieg eivar

Sabéoipleg av givat eyKaTESTNIEVEG OKTM 101G LOVADEG LV UNG.

Y7mootnpiEn £m¢ Kot Y10 TECOEPIG ECMTEPIKEG LOVADES TKANPOY dioKOL

SATA 3,5 wtodv pe Suvatdtnro cOVIESNG EV DPO. AELTOLPYIOG.

Mua povada dickov SATA DVD tHnov «slim-line» | o povada
ovvovacpod CD-RW/DVD.

Q ZHMEIQZH: O povddeg diokou DVD civar pévo yia dedopéva.

"Evo drokdmng dieiodvong mov eviuepmvel T0, KATOAANAL AOYIGLIKE,

SloElp1ong CVGTNUATOVY GTNV TEPITTMON TOV EIVOL AVOIKTO TO ETAVM KOAVLLLOL.

To cvotua Tapakolovdnong oyvog Baseboard Management Control
(BMC) mapaxorovBei tn xprion peOLATOG, TAONS KL 10YVOG GTO GUGTNLLO.

"Ewg dVo tpogodotikd 750-W e duvotdtnta cuvoeomg eV dpa AE1Tovpyiag

O€ TPOUIPETIKN EPedPIKN dlopdpemon 1 + 1.

Téooepig aveuoTipeg ApUesng oVVOESNG YioL TNV YHEN TOV GLGTHLLOTOGC.
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H xépto cuetipotog S100£TEl Ta TAPAKAT® YOPUKTPIOTIKG:

70

Mio amd T TapoKkaTo eThoyEg aplotepng kaBetng kaptag (riser):

— M apiotepn| kGBetn kdpta Tov £)EL o LaKpOGTEVT) VITOJOYT|
PCle mipovg prkoug X8 Kot pia pokpdctevn vrodoyr PCle miipoug
punKovg x4.

'H
— Mo oprotepny kabetn kapta wov £xetl d0o vrodoyég PCI-X 3.3-V, 64-bit,

133-MHz c¢ Egymprotong droviovg PCI-X (ue dvvatotnta
GTPOYYOMGHOY Yo TNV Voot piEn Tpdcbetmv kaptdv legacy PCI).

Mo kevipikn kKGBetn kdpto mov £xet o poakpdotevn vrodoyn PCle pcov
pKovg x8.

Ymodoyn omokAelGTIKA Y10 EVOOUUTOUEVO TPOGapLoYED dtodlov SAS
KeVTPIKoy voroytotr]. O ecwtepids diaviog vrootnpiletl £mg TéooepIg
povadeg okinpov diokov SATA 3,5 wicmv.

Q ZHMEIQZH: H ekkivnon cuotiuatog dev utrooTnpifeTal amo eSWTEPIKN
ouokeur ouvdedepévn e TTpooappoyéa SAS ) SCSI.

Abo evoopoTmpéveg KapTEG dloovvoeons dtktoov Gigabit Ethernet,
pe duvatoTnTa LITOSTNPIENS ToXLTATOVY dedopévav 10-Mbps, 100-Mbps kot
1000-Mbps.

[poarpetikéc KapTEG S106VVOEONS SIKTVOV TEGTAP®Y BUPDY S10GVVIEONG
dwctvov Gigabit Ethernet tg Intel, pe taydnreg dedopévev 10-Mbps,
100-Mbps kot 1000-Mbps ko anopakpocpévn exkivinon iSCSI.

YrootpiEn kaptdv Ethernet 10-Gb.

Mo ecmtepikn 00pa cupParth pe USB 2.0 mov vrootnpilet povada dickov
flash USB 1 «hedi pviung USB pe dvvototnro ekkiviong.

Téooepig BOpeg ovpPatég pe USB 2.0 (800 610 gumpds Kot 600 610 Tiow®
UEPOG) LLE dVVOTOTITO VIOSTNPIENG HOVADUG OIOKETAG, LOVASAG O1GKOV
CD-ROM, minktporoyiov, movtikiov 1 povadoeg dickov flash USB.
[poarpetikdg eheyktig amopakpvouévns tpocPaocng (RAC) yu
QTOLLOKPLCHEVT OLOYEIPION CUOTNUATMV.
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* 'Eva gvoopoatopévo vroovotna Bivieo ovppatd pe VGA e eheykrn Bivieo
ATI ES1000, 33 MHz PCI. Avtd 10 vrocOotna 006vng mepiéxet 16 MB
pviung Bivteo DDR SDRAM (ywpic duvatdtnta avofaducng). H péyiom
avdlvon givar 1600 x 1200 pe 64 yir. ypopota. Yrootnpilovrat ypo@ikd oe
TPAYUOTIKG XPOLOTA Y10 TIG akOAOVOEG avatvacels: 640 x 480, 800 x 600,
1024 x 768, 1152 x 864 a1 1280 x 1024. Otav eykataotodel 0 TpoapeTiKds
RAC, n av@lvon Pivieo avépyetar o 1280 X 1024,

¢ Kvihopato dwoyeipiong cuoTnpdtoy Tov TopakoiovBovy t Agitovpyic TV
OVELUGTHPOV TOV GLOTNILOTOG, KAOMOG Kot Tig kKpioleg Oepokpacieg Ko
TacElg TOV GLETAOTOS. Tao KUKADLOTA doyEIPIONG CLOTNUATOV
AE1TOVPYOVV GE GUVOVAGHO LLE TO AOYICHIKO OLOEIPIONG CUOTNUATMV.

o Tomuod eheykr dayeipiong mhakétag fAong, OEPLIKNG TPOCSTEAUOTC.

¢ O100peg Tiow TAevpdg meptlappdvouy o ceprokn B0pa, o B0pa Bivteo,
dvo 00peg USB kan dvo 00peg d1ao0vdeong dikTvov.

e O BVdpeg eumpog mhevpdc meprappavouy pua Bopa Bivieo kot 0vo B0peg
USB.

*  Mmpootwo mhaicto 1x5 LCD yua tnv To0T0TNTO GUGTHHOTOS KoL UNVOUOTOL
COOAUATOV.

¢ Kovumi tovtdmtag GueTHLOTOS 6TO EUTPAG Kot TO THOW HEPOG.

Mo TeplocoTEPEG TANPOPOPIES CYETIKG. LLE GVYKEKPIUEVA YOPAKTNPLOTIKG,
avatpéEte oy evotnta, « Teyvikéc Tpodiaypapéc» otn oeAida 76.

Ag1TOoUpYIKA CUCTHAOTA TTOU UTTOOTHPIfOVTAI
* 'Exdoon Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64.

AAAeG TTANPOPOPIEG TTOU EVOEXETAI VO
XPEIOOTEITE

A NMPOZOXH: Avarpé¢re oTIg TANPOQYOPIEG TXETIKG PE TNV AOPAAEIN KOI TOUG
KAVOVIOOUG TTou £X0UV aTTooTaAEl ue Tov oUoThUd oag. O1 TTAnpo@opisg yia
TNV eyyunon evdéxeral va cuptrepIAauBdavovTal péoa o€ auTo To £yypago N
wg EXWPIOTO £yypa@o.
*  OvOdnyieg eyxardotaons oe rack Tov cuvodebovv ) d1kn cag Adon y
gykatdotaon o€ rack meptypdovv Tov TpOTOo £YKATAGTAGTG TOVG
ovoTUaTOS Gag o€ rack.
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o To eyyepidio kardyov viikod TOPEYEL TANPOPOPIES CYETIKG. |IE TO,
YOPOUKTNPLOTIKE TOV GLUGTNLLOTOG KOl TEPTYPAPEL TNV OVTILETOTIOT
TPOPANUAT®V TOL CLGTAUATOG GOG KL TNV EYKOTAGTACT 1) TNV
OVTIKATAOTOCT GUGTATIKOV GTOLYEL®Y TOV GLGTHLOTOG. To £YYpapo avTd
umopei va. evtomiotel ota CD mov Guvodebovy 10 GHGTNUA Gag 1| 6TN
dievbvvon support.dell.com.

e Toa CD mov 6uvodevouy 10 GOOTNG 0O TOPEYOLY TEKUNPIMON Kot EpYaiein
Yo TN POBLIGT TOPOUETP®V Kot TN SLYEIPLOT TOL GUGTAUATIG GOG.

o Znuewwoelg ékdoong 1 apyela readme gvogyeton va nepthapdvovot yo va
TOPEYOVV TG TELEVTOALEG EVILEPMGELS Y10l TO CVOTN LA, OTMG EMIONG
TEKUNPLOGT 1 TPOYOPNHEVO VAIKO vapOpags Yo TeXVIKA BEpata Tov
npoopilovtat yio EUTEPOVG YPNOTES 1) TEXVIKOVG.

Aqyn TeXVIKAG BonRBelag

Edv dev katavoeite pia dodtkasio cvtov Tov 061y00 1 av T0 cOGTNHA dEV
Aertovpyel LLe TOV avapevOUEVo TpoOTo, avatpéste 610 Eyyeipidio katdyov
vAikov. H Dell™ nopéyet obokANpmpévn eKmoideuon Kot TeTomoinom VAKOV.
INo neprocdtepeg mAnpogopiec, avatpéste ot devbuvon
www.dell.com/training. H vmpecio avt evoéyetat va unv tpoceépetal 6
OAeg Tig TomoDEGiES.

MAnpogopieg NOM (Mévo yia To Meiko)

O TopoKAT® TANPOPOPIES TAPEYOVTAL Y10 TN CVCKELT] TOV TEPLYPAPOVTUL GTO
TAPOV £YYPAPO COUPMVO, LLE TIC TPOSLUYPOUPES TMV EMICTL®V TPOTHTMOV TOV
Me&wkov (NOM):

Ewcayoyéag: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Ap1Bpudg povtéhov: EMSO01

Téon mapoyng: 100240 V CA
-(48-60) V CC

ZoyvéTo: 50/60 Hz

Koatavéiwon 9,04,5 A;

PEVLLOTOGC: 20 A (CC)
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EykardoTaon kal pUOUIOT TTAPAUETPWYV

A NMPOZOXH: Mpotol ekTeAéTETE THY TTAPAKATW Siadikaoia, cUNBOUAEUBEiTE
oTIg 0dnyieg ao@daAeiag TTou guvodeUouv To CUCTANA OAG.

Avolyua TnG OUOKEUaOiag Tou cuoTipaTog rack
Avoitte T cVoKELAGIN TOV GVGTALATOG GOG KOl AvVaYVMPIoTE KAOE avTiKeipeVO.

EykardoTaon Twv paywyv Kol TOU GUGTHHOTOS O€ pA@I

YuvapHOLOYAOTE TIG PAYEG KOl EYKATACTHOTE TO VoA o€ rack copup@va pe
T1G 00N Yleg aoPaAelag Kot TIG 001Yieg €YKOTAOTUONG O€ rack Tov TopEyovToL e
TO GUGTNUE GOGC.
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ZUvdeon Tou TANKTPOAOYiou, TOU TTOVTIKIOU KaI TG 006vNng

00000
00000
00000

YVvdEaTe TO TANKTPOADY10, TO TOVTIKL KAl TV 006V (TPOUPETIKE).

O1 0bpeg 670 oW UEPOC TOL GLGTNHUATOG £XYOVV EIKOVISLO, TOL 001N
VIOdEIKVHOVY TO KaAMO10 ToL cuvdéetat og Kabe BOpa. Tpénet va coitete Tig
Bidec (ev vapyovv) ot BYpa Kakwdiov tng 086vNC.

20vdeon otnv mpila

Yvvdéote To(Te) KoAm®O10(a) TPoPodosing TOV GUGTHLLOTOG GTO GUGTILLO KO,
€dv ypnoonoteite 006v, cuvoEcTe TO KOAMDIO TPOPod0Giag TG 006vNg otV
006vn.

74 | Ta Tpwta BrPATA e To oUCTNHE oag




EykardoTaon Tou oTnpiyMaTog ouykpdTnong Tou KaAwdiou
TpOQPOdOTiag

YVVOEDTE TO GTHPLYLLO CLYKPATNONG TOL KOA®MSIoL Tpopodocios 6to de&i
oVVOECHO TG AN TG Tapoyng Tpopodociag. Kdapyte 1o kaAddio
TPOPOOOGIaG TOV GVGTHLOTOG GE LOPPT PPOYOV OGS PAIVETOL GTO GYNLLA KOl
GLVOEGTE TO GTNV AYKPAPA TOV KOA®SIOV TOV GTNPiyHOTOG.

TomoBetriote TNV AAAN GKpN TV KOA®OI®OV TpoPodociag o€ yeiopévn mpila 1
o€ EeymploTn Ty NAEKTPIKOD PEVUATOC, OTTMG Eival £va GVGTNLLO AOIAAEITTIG
tpopodociag (UPS) 1 o povada davoung pevpotog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTApOTOg

[Matote to Kovumi Aettovpyiag oto cHoTNUa Kot TNV 006vT. Oa tpémet v
avayovuv ot evdeitelg Aettovpyiog.
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TomoB£TnONG TNG OTEQAVNG CUYKPATNONG

TomoBetroTe TN GTEPAVN GLYKPATNONG (TPOALPETIKA).

OAokARpwon TG EYKATACTOONG TOU
AEITOUPYIKOU CUCTAMOTOG

Edv éyete ayopdoel £va TpoeyKoTESTNUEVO AELTOVPYIKO GO, avaTpéste
GTNV TEKUNPIMGCT] TOV AELTOVPYIKOD GLOTHLOTOG TTOV GUVOSEVEL TO GUGTNUG.
cag. Otav eykadiotdte £va AEITOVPYIKO GVGTNA Y10 TPATN QOpd, avatpiEte
GTNV TEKUNPIMGCT EYKOTAOTUONG Kot SIUOPPOOTG TOV 0pOPd GTO AEITOVPYIKO
cag ovotnua. Befoiwbeite 411 10 Asttovpyikd oo Eivar EYKATEGTNUEVO
TPOTOV EYKOTAGTAGETE VAIKO 1] AOYIOHIKO TTOL OeV £XETE ayopdoel ol Le to
GUGTNUAL.

TeXVIKEG TTPOSIOYPAPES

Eme§epyaoTng

Tomog enelepyaoth "Evog 1 800 enelepyaotés Sumhov muphva
Xeon ¢ oelpdg S000 tng Intel
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Aiaulog emékTaong

TYmog dodAov
Ynoodoyéc eméktacng

Kevtpum kdbem kdpra:
PCle

Aptotepn kaetn kapta
Emoyn PCI-X:

Entoyn PCle:

PCI-X, PCle

Mio peod vyoug x8 pe paxpdotevn
vrodoyn 3,3-V (vmodoyn 1)

AV0 TAPpovg VYoLe, TANPovg punKkovg 3,3-V,
64-bit, 133MHz (vrodoyég 2 ko 3)

'H

Mia TApovg VYoug X8 HakpOSTEVN
vrodoyn 3,3-V (vmodoyn 2) kot pio mARpovg
Vyoug x4 pokpdotevn vodoyn 3,3-V
(vmodoyn 3)

Mvipn

Apyrtektovikng

Y710d0yég Lovad®V VNG
XopnTiKOTNTES HOVAS®V PVIAING
EXéyiom pvnun RAM

Méyiom pvqun RAM

667 MHz Fully Buffered DIMMs
(DIMMs pe minpeg buffer) (FBD)

Oxto pe 240 axideg
1GB12GB

4 GB

16 GB

Movadeg

Movddeg okAnpoD dickov

Movéda diokétag

Y7roothpién Y10 e0OTEPIKEG HOVASEG JiGKOL
SATA 3,5 wtodv pe duvatdtta cOVIEsNg
€V @pa Aettovpyiog

Ipoarpetikn e€mtepkn povéda USB,
3,5 wtoav, 1,44 MB
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Movadeg (ouvéxeia)

Movdada ontikov dickov

Movaéda pviqung flash

Mia mpoaipetikn povada dickov SATA
DVD «slim-line» 1 pio povédo cuvévacon
CD-RW/DVD

ZHMEIQZH: O1 povddeg diokou DVD eivai
povo yia dedopéva.

Ipoarpetikn e&mwtepkn povédo USB

Oupeg

Micw

Kdpra drecdvdeong diktdov

Avo RJ-45 (ywo evoopotopéveg kbpteg
Swacvvdeong diktvov 1-GB)

Ze1plokn 9 axidwv, DTE, cvpfath pe 16550

USB AYo 4 akidov, coppatés pe USB 2.0

006w VGA 15 axidov
Epnpég

006vn VGA 15 axidov

USB AYo 4 akidwv, cvppatég pe USB 2.0
006vn
TYmog 006vng Eleyktg Bivteo ATT ES1000, 80peg VGA
Mviun 006vng 16 MB puvijung DDR SDRAM
Tpogodoaia
Tpogodocia AC (avd mapoyn Tpopodociag)

Hlextpcn| 1oyb¢ oe Watt 750 W

Téon AvtopvOuldpevn 85-264 VAC, 47-63 Hz

"Exdhvon Beppdtnrog

2697 BTU/®pa to péyioto
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Tpogodooia (ouvéxeia)

Méyioto pedpa e16pong

Mrnartapieg

Mmatopio cuetipotog

Mrnotapio RAID (npoatpeticd)

Kdto amd tumikéc cuvOnkeg ypopung Kot
Thve oo TV mePLoy Aettovpylog
TePPAALOVTOG OAOKANPOL TOV GUGTNLLOTOG,
70 pedpo E16PONG pmopel va ayyi&el ta 55 A
ava Topoyn tpopodociog yio 10 ms
AMyotepo.

CR 2032 3.0-V 1dvrog Mbiov pe
KEPLOTOEIDN GTOLYEIL

4,1-V 16vtog Mbiov

®uoikd XapaKTNPIOTIKA

Rack
"Yyog
Mnkog
[M\étog
Bépog (néyiot dwpdpemon)

8,656 cm (3,40 ivtoeg)
44,7 ex. (17,6 ivtoeg)
75,68 ex. (29,79 tvtoec)
26,76 kg (59 Aifpeg)

XapakTnpIloTiKa TePIBAAAovTOog

ZHMEIQZXH: MNa emimAéov TTAnpo@opieg OXETIKG We TIG TIEPIBAANOVTIKEG PETPATEIS yia
OUYKEKPIUEVEG DIOPOPPWOEIS TUOTAUATOG, ETTIOKEPTEITE Tr) diEUBuvon
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

Agrtovpyiog

Amobnkevong

LYETIKI] VYpacia

Agrrovpyiag

10 émg 35 °C (50 éwg 95 °F) pe péyioto
pLOUS peTafoAng g Bepprokpaciog
10 °Cl/dpo

-40 £mg 65 °C (-40 éwg 149 °F) pe péyoto
pLOUd petafoing g Beprokpaciog
20 °Cl/odpo.

20% ¢w¢ 80% (ywpig cvpndkvwon) pe
péyotn Pabpida vypaciog 10% ava dpa
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XapokTtnpioTikd TepIBAAAovTog (Ouvéyeia)

Amobnikevong 5% £€0¢ 95% (ywpig cvpundKvwon) e
péyoto puOud HETAPOANG TNG OYXETIKNG
vypaciog 10%/dpa

Méyrwetn ToAdvTeLON
Agrovpyiag 0,25 G 0¢ 3-200 Hz yw 15 Aemtd
Amobnkevong 0,5 G og 3-200 Hz yw 15 Aentd
Méywotn d6vnon

Agrovpyiag "Evag makpog 66vnong 6to OeTikd tunpo Tov
a&ova z (évag ToAoS otV Kabe TAevpd TOv
ovotNpatog) Tov 41 G Yo émg kot 2 ms

Amobnkevong "E&1 d1ad0y1kd extelecpuévotl Todoi 6ovnong
670 0gTKO KO apyNTIKS TN TV AEOVOV
X, y Kot Z (évag moApdg oty kée Thevupd
10V oVoTAOTOG) TV 71 G Yo éwg Kot 2 ms

Yyoperpo
Agrtovpyiog —16 ¢0g 3.048 pétpa (=50 émg 10.000 oS
Amofnfkevong —-16 éw¢ 10.600 pétpa

(-50 €mwg 35.000 moo10)

Enineda pinov oty atndéocearpa

Kamyopia G2 7 yapnAotepn, 0nws opiletal omd o
npodtumo ISA-S71.04-

1985
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Del™ PowerVault™ DL2000

Rozpoczecie pracy
Z systemem

Model EMSO01

DELL



Uwagi, ostrzezenia i przestrogi

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje, ktdra pomoze lepiej wykorzystac system.

o OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwos¢ uszkodzenia sprzetu lub utraty
danych i informuje o sposobie unikniecia problemu.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na mozliwo$¢ zaistnienia sytuaciji
niebezpiecznej, ktérej skutkiem moga by¢ uszkodzenia sprzetu, obrazenia ciata lub
$mieré.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL i PowerVault sa znakami towarowymi firmy
Dell Inc.; Intel i Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U. S. A i
innych krajach; Microsoft, Windows i Windows Server sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

‘W niniejszym dokumencie moga zosta¢ takze uzyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu
do podmiotéw posiadajacych prawa do znakéw i nazw lub ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
praw wlasnosci do znakéw towarowych i nazw handlowych innych niz wtasne.

Model EMS01

Sierpien 2008 Nr ref. U714H wersja A00
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Funkcje systemu

Sprzet i funkeje oprogramowania zainstalowane w systemie:

Dwa procesory Dual-Core lub Quad-Core Intel® Xeon® seria 5400 i seria
5200.

Obstuga symetrycznego wieloprzetwarzania (SMP), ktéra jest dostepna w
systemach z dwoma procesorami Intel Xeon. SMP znacznie poprawia
ogolna wydajnos¢ systemu dzielac operacje procesora pomig¢dzy niezalezne
procesory. Aby méc korzystac z tej funkeji, konieczne jest posiadanie
systemu operacyjnego obstugujacego wieloprzetwarzanie.

Q UWAGA: Jezeli uzytkownik zdecyduije sie na rozbudowe systemu poprzez
zainstalowanie drugiego procesora, konieczne bedzie nabycie zestawdw do
rozbudowy i aktualizacji procesora firmy Dell. Nie wszystkie wersje procesordw
Intel Xeon funkcjonuja prawidiowo jako procesory dodatkowe. Zestawy do
rozbudowy i aktualizacji firmy Dell zawiera prawidiowa wersje procesora, radiator
oraz wentylator, jak réwniez instrukcje przeprowadzenia rozbudowy i aktualizacji.

Minimum 4 GB z 667-MHz, w petni buforowane pamieci DIMM (FBD), z
mozliwo$cig rozbudowy do maksymalnej pojemnosci 16 GB po instalacji
zestawow modutéw pamigci 1-GB lub 2-GB w o$miu gniazdach moduléw
pamieci na plycie systemowe;.

System posiada réwniez funkeje pamigei nadmiarowej, ktéra zapewnia
oszczednosé pamiget lub funkeje kopii zwierciadlanej pamigci. Kazda z
tych funkcji jest dost¢pna, jezeli zainstalowanych jest osiem identycznych
moduléw pamigci.

Obstuga do czterech 3,5-calowych wewnetrznych podtaczanych w trakcie
pracy dyskéw twardych SATA.

Waski naped SATA DVD, lub naped wspélny CD-RW/DVD.
Q UWAGA: Urzgdzenia DVD sg przeznaczone tylko dla danych.

Przetgcznik wykrywania wlamar, ktéry sygnalizuje prawidtowe
oprogramowanie zarzadzania systemem, jezeli gorna pokrywa jest otwarta.

Funkcja monitorowania zasilania Baseboard Management Control (BMC)
monitorujaca prad, napigcie i zuzycie energii przez komputer.

Do dwdch zasilaczy 750-W podtaczanych podczas pracy urzadzenia w
opcjonalnej konfiguracji nadmiarowej 1+ 1.

Crztery wentylatory systemowe podtaczane podczas pracy urzadzenia.
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Plyta systemowa z nast¢pujacymi funkcjami:

86

Jedna z nast¢pujacych opceji instalowania lewostronnej karty Riser:

—  Lewostronna karta Riser posiada jedno gniazdo PCle x § o pelne;j
dtugosci oraz jedno gniazdo PCle x 4 o petnej dtugosci

lub

- Lewostronna karta Riser posiada dwa gniazda PCI-X 3.3V,
04-bitowe,133-MHz o pelnej dtugosci na oddzielnych szynach PCI-X
(zdolnych do przepustu zwrotnego obstugujacego dotychczasowe
karty rozszerzeri PCI).

Centralna karta Riser, ktéra posiada jedno gniazdo PCle x 8 o pelnej
dtugosci.

Jest to gniazdo przeznaczone dla zintegrowanego ztacza szyny hosta SAS.
Wewngtrzna wngka dla maksymalnie czterech 3.5-calowych dyskéw SATA.

Q UWAGA: Uruchamianie systemu nie jest obstugiwane z urzgdzenia zewnetrznego
podiaczonego do adaptera SAS lub SCSI.

Dwa zintegrowane moduty Gigabit Ethernet NIC, obstugujace predkosé
transmisji danych 10-Mbps, 100-Mbps i 1000 Mbps.

Opcjonalny modut Gigabit Ethernet NIC z czterema portami, obstugujacy
predkosci danych 10-Mbps, 100-Mbps 1 1000-Mbps oraz zdalna technika
i1SCSIL.

Obstuga kart 10-Gb Ethernet.

Jedno tacze kompatybilne z USB 2.0 obstugujace zgodne pamicci typu
USB flash drive or USB.

Dwa zlacza kompatybilne z USB 2.0 (dwa z przodu i dwa z tytu),
obstugujace stacj¢ dyskietek, naped CD-ROM, klawiature, mysz lub
pamigé typu flash USB.

Opcjonalny kontroler zdalnego dostepu (RAC) do zdalnego zarzadzania

systemem.
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Zintegrowany podsystem kompatybilny z grafika VGA, z kontrolerem grafiki
ATTES1000 PCI o czgstotliwosci 33 MHz. Podsystem grafiki posiada

16 MB pamigci DDR SDRAM dla grafiki (nie moze by¢ rozbudowany).
Maksymalna rozdzielczosé wynosi 1600x1200 z obstuga 64 000 kolorow;
grafika w kolorach rzeczywistych jest obstugiwana przy nast¢pujacych
rozdzielczo$ciach: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, and
1280 x 1024. Jesli zainstalowana jest opcjonalna karta RAC, maksymalna
rozdzielczo$¢é grafiki wynosi 1280x1024.

Obwody zarzadzania systemami, ktére monitoruja dziatanie wentylatorow
systemu, jak réwniez napigcie krytyczne 1 temperature krytyczng systemu.
Obwody zarzadzania systemami dzialaja w polaczeniu z oprogramowaniem
do zarzadzania systemami.

Standardowy kontroler BMC z dost¢pem szeregowym.

ZYacza umieszczone na panelu tylnym obejmujg jedno zlacze szeregowe,
jedno zlacze grafiki, dwa ztacza USB 1 dwa ztacza kart NIC.

ZYacza na panelu przednim obejmuja jedno ztacze grafiki i dwa zlacza

USB.

1x5 diod LCD na panelu przednim dla identyfikatora (ID) systemu i
komunikatéw o btedach.

Przycisk identyfikatora systemu na przednim i tylnym panelu.

Wiecej informacji o poszczegdlnych funkejach mozna znalezé w sekeji
,Parametry techniczne” na stronie 92.

Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Inne przydatne informacje
& PRZESTROGA: Patrz uwagi dotyczace bezpieczenstwa i przepisow prawnych

dostarczone wraz z systemem. Informacije dotyczace gwarancji moga by¢
zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Instrukeja instalacji stelazu dostarczona wraz ze stelazem opisuje sposob
instalacji systemu na stelazu.

Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkejach systemu 1
opis sposob6w rozwigzywania probleméw zaistniatych podczas uzytkowania
systemu, a takze instrukeje dotyczace instalacji lub wymiany elementow
systemu. Dokument ten mozna znalez¢ na plycie CD dostarczonej wraz z
systemem lub na stronie internetowej support.dell.com.
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*  Plyta CD dotaczona do systemu zawiera dokumentacje i narzedzia do
konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim.

*  Dane o wersji lub pliki readme moga by¢ dotaczone do systemu w celu
dostarczenia informacji o uaktualnieniach wprowadzonych w ostatniej
chwili do systemu, dokumentacji lub zaawansowanych technicznie
materiatow referencyjnych, przeznaczonych dla doswiadczonych
uzytkownikéw lub personelu technicznego.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli nie rozumiesz procedur opisanych w tym podreczniku lub jesli system nie
dziata zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj si¢ z Podrecznikiem uzytkownika
sprzetu. Firma Dell™ oferuje catosciowe szkolenie w dziedzinie sprzetu oraz
certyfikacje. Wigceej informacji zamieszezono na stronie www.dell.com/training.
Ta ustuga moze nie by¢ dostepna we wszystkich lokalizacjach.

Informacja NOM (tylko Meksyk)

Ponizsza informacja znajduje si¢ na urzadzeniu opisanym w niniejszym
dokumencie zgodnie z NOM (official Mexican standards [oficjalnych norm

meksykanskich]):

Importer:

Numer modelu:

Napigcie zasilania:

Czestotliwosé:

Poboér pradu:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

EMS01

100-240 V CA
48-60 V CC

50/60 Hz
9,0-4,5 A;
20 A (CC)
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Instalacja i konfiguracja

A PRZESTROGA: Przed wykonaniem tej procedury nalezy zapoznaé sig z
informacjami dot. bezpieczeiistwa, jakie dostarczono wraz z komputerem.

Rozpakowanie zestawu komputerowego
Rozpakuj komputer i zidentyfikuj jego poszczegélne elementy.

Instalowanie prowadnic i systemu w stelazu

/Jjj |

Montaz prowadnic oraz komputera w stelazu nalezy przeprowadzi¢ wg instrukeji
bezpieczenistwa 1 instrukej¢ montazu stelaza dostarczonymi wraz z
komputerem.
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Podtaczenie klawiatury, myszy i monitora

00000
00000
00000

Podtacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

ZYacza w tylnej cz¢sel zestawu oznaczone sg tkonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Nalezy upewnié si¢, ze dokr¢cone sa sruby
na zlgczu kabla monitora (o ile wystepuja).

Podtaczanie zasilania

Podtacz kabel (kable zasilania) do komputera, w przypadku korzystania z
monitora podlacz do niego jego kabel zasilania.
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Mocowanie wspornika podtrzymujacego kabel zasilania

Podlacz wspornik podtrzymujacy kabel zasilania do prawego wezta na uchwycie
zasilacza. Zegnij kabel zasilacza, tworzac petle, w sposéb przedstawiony na
rysunku 1 przymocuj do zacisku kabla na wsporniku.

Teraz podtacz druga koricéwke tych kabli do uziemionego gniazdka
elektrycznego lub oddzielnego Zrédta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego
(UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

Nacisnij przyciski zasilania systemu i monitora. Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki
zasilania.
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Zainstaluj ostony

Zamontuj ostong (opcjonalnie).

Skonfiguruj system operacyjny

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie
nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z
komputerem. W celu pierwszorazowej instalacji systemu zapoznaj si¢ z
dokumentacja instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnyj sig, ze
system operacyjny zostal zainstalowany przed instalacja sprz¢tu i oprogramowania
niczakupionego wraz z komputerem.

Parametry techniczne

Procesor

Typ procesora Jeden lub dwa procesory Dual-Core
Intel Xeon 5000 Sequence

Szyna rozszerzen

Typ szyny PCIX, PCle

Gniazda rozszerzen
Centralna karta Riser:

PCle Jedna o potéwkowej wysokosci x 8 dla

3.3V (gniazdo 1)
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Szyna rozszerzen (ciag dalszy)

Lewostronna karta Riser

Opcja PCIX: Dwie o pelnej wysokosci i petnej
dtugosci 3.3-V, 64-bitowe, 133MHz
(gniazda 213)
Opcja PCle: lub
Jedna o pelnej wysokosci x 8 dla 3.3V
(gniazdo 2) i jedna o pelnej wysokosci x
4 dla 3.3V (gniazdo 3)
Pamiegé
Architektura W pehi buforowane pamieci DIMM

Gniazda modutéw pamigci
Pojemnos¢ modutéw pamigci
Min. pojemnosé pami¢ei RAM
Maks. pojemnos¢ pamigci RAM

(FBD), 667 MHz

Osiem gniazd 240-stykowych
1 GBlub2 GB

4GB

16 GB

Napedy

Dyski twarde

Naped dyskictek

Naped optyczny

Naped dysku flash

Obstuga do czterech 3.5-calowych
wewngtrznych podtaczanych w trakeie
pracy dyskow twardych SATA.

opcjonalny zewngtrzny naped USB 3,5
calowy, 1.44-MB

Opcjonalny waski naped SATA DVD,
lub kombinacja napedéw CD-
RW/DVD

UWAGA: Urzgdzenia DVD sg przeznaczone
tylko dla danych.

Zewngtrzny opcjonalny USB
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Ztacza

Tylne
Kontroler NIC Dwa zigcza R]-45 (dla zintegrowanej
1-GB karty NIC)
Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Przednie
Crafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika
Typ grafiki Kontroler grafiki ATT ES1000, ztacza VGA
Pamie¢ grafiki 16 MB pamieci DDR SDRAM
Zasilanie
Zasilacz pradu zmiennego
Moc 750W
Napiecie 85-264 VAC, automatyczne

Emisja ciepla

Maksymalne nat¢zenie pradu przy

wlaczeniu

Baterie

Bateria systemowa

Bateria RAID (opcjonalna)
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dopasowywanie zakresu, 47-63 Hz
2697 BTU/godz. - max.

Przy typowym zasilaniu i w catym
dozwolonym zakresie warunkéw pracy
systemu nate¢zenie pradu przy whaczeniu
moze osiagnac 55 A na zasilacz przez

10 ms lub lub kréce;.

Litowo-jonowa bateria pastylkowa
CR 2032 o napieciu 3,0V

4,1V litowo-jonowa



Cechy fizyczne

Stelaz
Wysokos¢
Szerokos¢
Glebokos¢

Ciezar (konfiguracja maksymalna)

8,656 cm (3,40 cala)
44,7 cm (17,6 cala)
75,68 cm (29,79 cala)
26,76 kg (59 funtow)

Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegéinych konfiguracji systemu prosze odwiedzi¢ strone
internetowa www.dell.com/environmental _datasheets

Temperatura

W trakcie pracy

Podczas przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna
W trakcie pracy

Podczas przechowywania

Maksymalne nat¢zenie wibracji
W trakcie pracy

Podczas przechowywania

od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) przy
maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C na
godzing

od 40 do 65°C (od 40 do 149°F) przy
maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 20°C na
godzing

0d 20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszgcym 10% na godzing

Od 5% do 95% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

0,25 G przy 3-200 Hz przez 15 min
0,5 G przy 3-200 Hz przez 15 min
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Warunki otoczenia (cigg dalszy)
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Maksymalne wstrzgsy
W trakcie pracy

Podczas przechowywania

Wysoko$¢ n.p.m.
W trakcie pracy

Podczas przechowywania

Poziom zanieczyszczeni w powietrzu

Klasa

| Rozpoczecie pracy z systemem

Jeden wstrzas na dodatniej osi Z (jeden
wstrzgs po kazdej stronie systemu) o sile
41 G przez maksymalnie 2 ms

Szes¢ kolejnych wstrzaséw na dodatniej 1
ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden
wstrzgs po kazdej stronie systemu) o sile
71 G przez maksymalnie 2 ms

0Od -16 do 3048 m (od -50 do 10 000 st6p)

0Od -16 do 10 600 m (od =50 do
35 000 stop)

G2 lub nizszy, okreslony regulacja
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KOMMNOHEHTbI CUCTEMDI

Huxe TNIEPEUYNCIICHBI OCHOBHBIC XaPaKTEPUCTUKH allllapaTHOTO U ITPOrpaMMHOTO
00ecre4eHus] CUCTEMBI.

JIBa NBYXbAJEPHBIX WIN YETHIPEXbAJEPHBIX POLIECCOPA Intel® Xeon®
cepuu 5400 u 5200.

IMomneprkka CAMMETPUYIHON MHOTOITPOLIECCOpHOIT 00padoTku (SMP),
peaTM30BaHHON B cucTeMax ¢ qByMs mponeccopamu Intel Xeon. SMP
3HAYUTENILHO TIOBBIIIAET OOILYI0 MPOU3BOAUTEIBHOCTS CHCTEMBI Onarozaps
pacrpeieNeHHI0 BEIYUCIUTENbHBIX ONEPaLii MEXTY JBYyMsI HE3aBUCHMBIMU
nporeccopamu. YToObl BOCMONB30BATHCS TPEUMYIIECTBAMH 3TOH (DyHKLHH,
Heo0Xo1Ma OTepallMoHHask CUCTEMa, TTOJIeP)KUBAIOIIAS
MHOTOIPOIECCOPHYIO 00PaOOTKY.

Q NMPUMEYAHMUE. Ecnu Heo6X0auMMO MOAEPHU3UPOBATh CUCTEMY M
YCTAHOBWUTb BTOPOIA MpoLieccop, cneayeT 3akasaTb KOMMIEKT Ans
npoLeccopHoi MoaepHu3auuu B koprnopauuu Dell. He Bce Bepcum
npoueccopos Intel Xeon KOPPEeKTHO paGoTaloT B KAYECTBE AOMOJIHUTEJIbHbIX
npoueccopoB. B komnnekr Dell gns mogepH13aLmm BXoguT npoLeccop
noaxoAsLLen Bepcuu, paguaTop U BEHTUIATOP, a TaKXKe UHCTPYKLMKU NO
nNpoBeAEHUI0 MOAEPHU3ALUMN.

Mopnymu namsitt DIMM ¢ nonsoit 6ydepuzanueii (FBD), TakroBoit
yactoroit 667 MI'ty u 06mmM o0beMoM He MeHee 4 ['B, ¢ BO3MOKHOCTBIO
MozepHm3anun 10 16 ['b myTeM ycTaHOBKH KOMOMHAIIMN W3 MOIYIEH
namsati o0beMoM 1 I'b uu 2 I'B B BoceMb pa3beMoB 11 MOAYIIEH MaMsATH
Ha CHCTEMHOM IIJIaTe.

Kpowme Toro, cuctema xapakrepusyeTcsl HaIM4ueM W30bITOUHON MaMsITH, YTO
o0ecreurBaeT pe3epBUPOBaHNE WITH 3epKajibHOE OTOOPaKEHHE MaMsITH.
Kaxnast u3 3THX BO3MOXKHOCTEI JOCTYITHA TONBKO B Cllyyae yCTaHOBKU
BOCbMHU MJIEHTUYHBIX MOIYJIEH MaMSTH.

[Moanmepxxka 10 YeTbipex 3,5-F0HMOBBIX BHYTPEHHUX KECTKUX AUCKOB SATA
C BO3MOYKHOCTBIO MTOAKIFOYCHHUS/OTKITIOUEHHMS TTPH BKIIFOUYCHHOM
KOMITBIOTEPE.

ManorabaputHsiii ruckoBog DVD c unrepdeiicom SATA nnn
koMOMHMpOBaHHKIH MuckoBog CD-RW/DVD.

Q NMPUMEYAHMUE. Ycrtpoiictea DVD npeaHasHayeHbl TONbKO A5 AaHHbIX.

JleTeKTop OTKPBITUS KOPITyCa, CUTHAIW3UPYIOIINI COOTBETCTBYIOIEMY
IPOrpaMMHOMY O0OECIEUEHHUIO YIPaBIeHHs! CUCTEMOI O TOM, YTO OTKpbITa
BEPXHsIsl KPBIIIKA.

OcHoBHO# koHTpoIIep ynpasieHus (BMC) ans MOHUTOpHHTA TOKa,
HAaMpspKEHWs! ¥ SHEProNoTPeOIeHNS B CHCTEME.
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Jlo nByx 0I0KOB MUTaHUs MOIIHOCTBIO 750 BT ¢ BO3MOXXHOCTBIO ropsyeii
3aMEeHbI B JJOMOJIHUTENLHON KOH(Urypalunu ¢ pe3epBUpOBaHUEM I10
cxeme 1 + 1.

YeTbIpe BEHTHIIATOPA OXJIAKICHUS CUCTEMBI C BO3MOXXHOCTBIO TOpSUei
3aMEHBI.

Ha cucremHOM 1m1aTe UMEIOTCS:

102

O,I[I/IH n3 CJICAYIOLUIUNX BapUaHTOB JIeBOI HaﬂCTpOC‘IHOﬁ IJIaThI:

— JleBas nagctpoeunas miara ¢ pazbeMom PCle X8 nmomnHoii ATUHbI 1
PCle x4 noiaHoOW AIUHBL.

W

—  Jleast HaaCcTpOEYHas ILIaTa ¢ AByMs pa3beMaMu 64-pa3psAHON HHBI
PCI-X monHo# jyinHbl ¢ ntutadueM 3,3 B 1 TaktoBoii yactoToit 133 MI'nx
Ha pa3HbIX mKHaX PCI-X (¢ BO3MOXXHOCTBIO OAAEPKKH YCTapEBIINX
miat pacumpenus PCI).

LenrtpanbHast HaacTpoeuHas miara ¢ oaiHuM pazbeMoM PCle X8 nosnoBuHHON
JUTHHBI.

Crnennani3upoBaHHbIA pa3beM I BCTPOEHHOTO XocT-afanTepa SAS.
BHyTpeHHMIi KaHaT NOIEPIKUBAET JI0 YEThIpeX 3,5-AI0HMOBBIX JKECTKHX
nmuckoB SATA.

Q MPUMEYAHMUE. He nogaepxunBaeTcs 3arpy3ka cUCTeMbI C BHELLHNX
YCTPOWCTB, NOAKNIOYEHHDBIX K agantepy SAS unu SCSI.

JIBa BCcTpoeHHBIX KOHTpOJIIepa ceTeBoro uuTepdeiica Gigabit Ethernet,
obecneynBaroIiye NoJAepKKy ckopocteit nepegaun 10 Mo6/c, 100 M6/c u
1000 M6/c.

YeTpIpexmopTOBEIii ceTeBoit anantep Gigabit Ethernet ot kommanmu Intel
(3aKa3pIBaeTCs JOMOIHUTENBHO), 00ECTICYNBAIOLINIA MOIIEPHKKY CKOPOCTEH
nepenaan 10 M6/c, 100 M6/c u 1000 M6/c u ynanennyto 3arpy3ky iSCSL

IMonnepxxka cereBbix kapT 10-I'0 Ethernet.

Onun BHyTperHnid USB 2.0-coBMeCTUMBII pa3zbeM, TOIIePKUBAFOLIHI
3arpy3ouHoe ¢um-ycrpoiicteo USB mwin kirod mamsita USB.

Yetslpe pazbeMa, coBMecTUMBIX co cTanaaproM USB 2.0 (1Ba Ha nepenHei u
JIBa Ha 3a/1Hel NaHenu), oOecrieYnBatoIKe MOANEPKKY JUCKOBOA THOKIX
JIMCKOB, YCTPOMCTBA YTEHUS] KOMIAKT-AMCKOB, KIIAaBUATYPbl, MBIILIH WX
¢mm-ycrpoiictsa ¢ naTepdeiicom USB.
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*  Konrpomiep ynanennoro aoctyna (RAC) ans ynaneHHOro ynpasieHus
CHCTEMOM (3aKa3bIBACTCS JOMOJHUTEILHO).

* Bcrpoennas VGA-coBMecTrMAast BUIEOTIOACHCTEMA C BHACOKOHTPOILIEPOM
ATI ES1000 na mmne PCI ¢ gactoroii 33 MI't. Umeet 16 Mb BuaeonaMsTu
DDR SDRAM (6€3 BO3MOXHOCTH MOJIepHHU3aIMK). MakcuMainbHoe
pasperienue 1600x1200 mpu 16-pa3psaHoii ryOuHe 1BeTa; 24-paspsaHas
nyOMHA 1BEeTa MOICPKUBAETCS MPH CIIEAYIOIUX paspenenusx: 640 x 480,
800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024. B ciiyuae ycTaHOBJIEHHOTO
xoHTposiepa RAC rpaduueckoe pazperienue cocrasiser 1280 x 1024.

* (Cxema ympaBlieHHs! CHCTEMO}, cliensias 3a paboToi BEHTHIIATOPOB, a TAKKE
3a HanpsDKEHWEM MUTaHus 1 paboueit Temmeparypoii cuctemsl. Cxema
YIIpaBeHHs CUCTEMOH paboTaeT COBMECTHO € IMPOrPaMMHBIM o0OecTiedeHneM
1S yHIPaBJICHUS] CUCTEMOM.

*  CraHaapTHbIH KOHTPOJUIEp YIpaBIeHHUs MaTEPUHCKON M1aToH ¢
MOCEA0BATENbHBIM JOCTYTIOM.

*  Ha 3agHeii maHenu NpUCYTCTBYIOT OJJMH pa3beM MOCIIeI0BaTEILHOTO IOPTa,
OIMH BUeopasbeM, 1Ba USB-pazbeMa 1 [iBa CETEBBIX pazbeMa.

* Ha nepenneii nanenu uMerotcs BuaeopazbeM U 18a USB-pazbema.

e 1x5 XXK-mucruieit Ha iepeqHei maHeI 11 0TOOpaKeHUsI CHCTEMHOTO
UACHTUUKATOpa 1 COOOIIeHUH 00 ommoKax.

® Knomnka BBOJIJa CUCTCMHOT'O I/I,Z[eHTI/I(l)I/IKaTOpa Ha nepez[HeI?I nu 3az[He171
IaHCIAX.

Bonee mompobHyo nHpopMainio 00 OTIEIbHBIX KOMIIOHEHTaX CM. B pasJiene
«Cnenudukanum» Ha cTp. 109.

I'Io;mepmn BaeMble onepalnoHHblie CUCTEMDbI
e Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Mpoyas nonesHas nHpopmauus

A NPEAYNPEXAEHUE. NMpoutute fOKYyMEHTaLMIO N0 6€30MacHOCTH 1
COOTBETCTBUIO HOPpMATUBaAM. OHa npepocraBnfseTcqd BMeCcTe C KOMMNbIOTEPOM.
FapaHTHiiHas MHGOPMaLUS MOXKET BK/IIOYATLCS B COCTAB aHHOI0 JOKYMEHTa Ui
B OTAE/bHbI JOKYMEHT.

*  Pykosodcmeo no ycmanoske 6 CmotiKy, NOCTaBIsIEMOE CO CTOWKOM; B HEM
OIMMCaHa YCTAaHOBKA CUCTEMBI JIsl pabOTHI B CTOMKE.
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* B nokymente Hardware Owner’s Manual (PykoBoICTBO MOJTb30BaTest
000py/I0BaHMs1) MPETOCTABISICTCS HH(OPMAIIHS O XapaKTePUCTHKAX
CHCTEMBI ¥ OITUCAH MOPSIIOK YCTPAHEHUST HEUCITPABHOCTEH CHCTEMBI U
YCTaHOBKH WITH 3aMEHBI €€ KOMIIOHEHTOB. JTOT JIOKYMEHT COJICPIKUTCS Ha
KOMITaKT-ANCKaX, TIOCTABIEMBIX C CHCTEMOI, a TakKe Ha BeO-caiite
support.dell.com.

*  KoMmakT-IucKH, MOCTABIsIEMbIe BMECTE C CUCTEMOM, MPEOCTABISIOT
JOKYMEHTAIIMIO, a TAKXKE CPECTBA HACTPOMKH CUCTEMBI M YIIPABIICHUS €10.

* B KOMIUIEKT TOCTaBKU MOTYT BKITFOUAThCs (Daiiiibl ¢ mHpOpMALUel 0 BepCUH
nmm aitnel «Readme» ¢ onrcanneM MoOCIeTHUK OOHOBICHUH 1 N3MEHEHHUH
B CHCTEME WITH C TOTIONMHUTENBHOM TEXHUUECKOH HH(pOpMAIIHe,
MIpeIHa3HAYESHHOH IS OTIBITHBIX TTOIB30BaTeNIeH U 00CITyKUBAIOIIETO
nepcoHana.

MonyyeHne TEXHUYECKO NOALEPKKU

Eciu BB He MOHMMAETE KaKyH0-JTH00 MPOLEAYPY U3 HACTOSIIETO PYKOBOICTBA UITH
€CJIM cHcTeMa He paboTaeT JOJKHBIM 00pa3oM, To oOpaiaiTech K JOKyMEHTY
Pyrosoocmeo nonvsosamens obopyoosanus. Komnanus Dell™ npenaraet
TPOMTH MOMHBII Kypc 00ydeHHs U MOTy4YuTh cepTHhHKAT. JJONMOTHUTENbHYIO
nuHpopmaruio cMotpure Ha BeO-caiite www.dell.com/training. Yciyru oOyuenus
U cepTU(UKALMH JOCTYHBI HE BO BCEX PETHOHAX.

UHdopmauma NOM (TonbKo anst MEKCUKK)

Crnenyromast nHGOpMAaIHs sl YCTPOKCTB, OMUCAHHBIX B TOM JIOKYMEHTE,
MIPEJICTaBJICHa B COOTBETCTBHHU C TPEOOBAHUSAMH O(DHUIIHATHHBIX MEKCHKaHCKUX
crangaptoB (NOM).

Wmnoprep: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Homep monenu: EMSO01

Hanpsixenne nutanusa:  100-240 B nepemeHHOro Toka
-(48-60) B mocTossHHOTO TOKa

Yacrora 50/60 I'l

[oTpebmasiemslii TOK: 9,045 A;
20 A (ITOCTOSIHHBIHN TOK)
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YctaHOBKa U KOHPUrypupoBaHue

A NPEAYNPEXAEHUE. Nepen Tem Kak NPUCTYNHUTb K BbINOHEHMIO cheaylollei
npoueaypbl, NPOYTUTE MHCTPYKLIUM NO TEXHUKEe 6€30NacHOCTH, Npunaraemble K
cucTteme.

PacnakoBKa cucteMbl

PacnakyiiTe cucreMy U UACHTUGUIMPYHTE KaXK bl SJIEMEHT.

YcTaHOBKa HanpaBAsioWUX KPOHITEAHOB U CUCTEMbI B CTOMKY

CMOHTHpYIiTE HanpaBIsIOINe KPOHIITEHHbBI U YCTAHOBUTE CUCTEMBI B CTOHKY
COIVIACHO MHCTPYKIHSM 10 TEXHUKE 0€30MacHOCTH U MHCTPYKIHSM 110
MOHTaXYy B CTOWKY. DT MHCTPYKLHUH MPUIAraroTcs K Ballel CUCTEME.
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MoaknioyeHWe KnaBUaTypbl, MbilLM U MOHUTOPA

00000
00000
00000

HOI[KJ'IIO‘H/ITC KJIaBUATypPy, MbIllIb 1 MOHUTOP (,HOHOJ'IHI/ITCJ'ILHO).

Pa3zbeMbl Ha 3a/1HEH MaHeIu CUCTEMBl CHa0KEeHbI 3HaYKaMH, MTO3BOJISIOIINMHI
OTNpeneNuTh MpaBUIIbHOE NOoAKIIoYeHue kabeneil. Ha kaGenpHOM coennHuTeNe
MOHHTOpPA HEOOXOIMMO 3aTSIHYTh BUHTHI (€CTIH OHU €CTh).

MoaknioyeHUe NUTaHUA

HOL[KJHO‘H/ITC CHJIOBO# Kabelb k cucteme. Ecnu HCIOJIB3YCTC MOHUTOP, TO
MOAKIFOYUTEC U K MOHHUTOPY €Iro CHJIOBO# Kabelb.
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YcTaHOBKa KpOHLITEHHa PUKCALIUM LWHYPOB NUTaHUA

[Tpukpenure KPOHIITEHH GUKCAIMK HA TTPABOM M3THOE PYKOSITKH pazbeMa
mHypa nutanus. COrHUTE CUCTEMHBIH IIHYP MUTaHMS B IETIIIO (CM. PUCYHOK) U
MIPUKPENHTE €T0 K KaOeIbHOMY 3aKMMY KPOHIITEHHA.

HO}IKJ'IIO‘II/ITG )IpyFOﬁ KOHCII HIHYpa MUTaHus K 3a3eMJICHHOM PO3ETKE UITN
OTACJIbHOMY UCTOYHHUKY NNUTaHWA, HATPUMEDP, K UICTOYHUKY 6eCHep660ﬁHOFO
NUTaHUs UJIN 6J'[0Ky pacnpeacjacHus MuTaHus.

Bkounte cuctemy

Haxxmute KHOIIKY MMTaHUA Ha CUCTEME U MOHHUTOPC. I[OJ'DKHBI 3aCBCTUTHCA
WHIAWKATOPBI MU TAaHUA.
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YcTaHoBUTE IMLEBYIO NaHeNb

VeranoBKa NUIEBOM NaHeIn (JOMOJMHUTEIBHO).

3aBeplueH1e YCTaHOBKMY onepaunoHHOU CUCTEMBI

Ecnu kommnbroTep nNpuoOpeTeH ¢ NpeayCTaHOBICHHOH OonepaoHHON
CHUCTEMOI, CM. COOTBETCTBYIOIIYIO IOKYMEHTALIUIO, TIOCTABIISIEMYIO BMECTE C
KOMIbIOTepoM. 111 yCTaHOBKHU OIEPAHOHHON CHCTEMBI CMOTPHUTE
JIOKYMEHTaIIMIO N0 YCTaHOBKE M HACTPOMKE JIJIsl Balel onepaliMoOHHON
cucrembl. OnepalioHHas CUCTEMA JI0JDKHA ObITh YCTAHOBIIEHA 10 YCTAHOBKH
anmnapaTHOTO WK MPOrPaMMHOTO 00eCTeueHusl, KOTOpoe He ObIIO MPHOOPETEHO
BMECTE C CUCTEMOH.
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Cneuundunkauuu

Npoueccop

Tun npoueccopa

OJMH UK J1Ba IBYXbSACPHBIX
nporneccopa Intel Xeon cepuu 5000

LliuHa paclmupeHus

Tun muHbI

Pazbembl pacminpenus

LlenTpanbHas HaACTpOEUHAs ILIATA:

PCle

JleBast HaiCTpOEUHAS TIIaTa
Bapuant PCI-X:

Bapuant PCle:

PCI-X, PCle

onuH pa3zbeM PCle X 8 nmonoBrHHOM
BBICOTHI ¢ uTanueM 3,3 B (pazbem Ne 1)

JIBa pazbeMa MOJHON AMHBI 64-pa3psiaHoi
mnnbl PCle, ¢ nutanuem 3,3 B 1 TakToBOM
yactoToil 133 MI'u (pa3bembl Ne 2 1 3)

nJn

onuH pa3beM PCle x 8 nmonHo# BBICOTHI ¢
nutanueM 3,3 B (pazbem Ne 2) u onun
pasvem PCle x 4 nonHoi BHICOTHI €
nuranueM 3,3 B (pazpem Ne 3)

OnepaTuBHas naMATb

ApxuTeKTypa

Pa3zbémbl 1 Mogynel naMsTu
EmkocTh Monynei namaru
MunumansHe 066em O3Y

MakcumanbHbiii 006eMm O3Y

Monynu namstu DIMM ¢ nosnHoi
oydepusanueii (FBD) u TakroBoii
yactoToil 667 MI'ny

Bocemb 240-KOHTaKTHBIX
1Tbum 2 I'b

4TBb

16T6

Havano pa6otbl ¢ cucremon |
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Hakonutenu

Kecrtkue nucku

JIuckoBOJ TMOKMX AMCKOB

HakonuTens Ha ONTHYECKUX JUCKAX

®m-naMsaTh

Jo getbipex 3,5-M10HMOBBIX BHYTPEHHHUX
KecTKuX AUCKOB SATA ¢ BO3MOKHOCTBIO
HOAKJIFOYEHHUS/OTKIIIOUESHHUS IPU
BKJIFOYEHHOM KOMITBIOTEPE.

Buemnuii 3,5-110iMOBBIN THCKOBOI C
unrepdeticom USB a5t rubkux nuckoB
eMkocThio 1,44 Mb (3aka3biBaetcs
JIOTIOJIHUTEIILHO)

ozuH ManorabapuTHslii gruckosox DVD
¢ unrepdeiicom SATA wnu
KOMOWHUPOBAHHBIN JHCKOBOT
CD-RW/DVD

NMPUMEYAHMUE. Ycrpoiictea DVD
npeAHasHa4yeHbl TONbKO ANs AaHHBbIX.

BHelHee 10MOIHUTEIBHOE YCTPOHCTBO €
USB-unrepdeticom

PasbeMbl

3anHsAs mMaHeJ b

CereBast uHTepdeiicHas mIara

[locnenoBarenbHbIi HOPT

USB

Buneo

l'[epemmﬂ nmaHeJib

JBa pazsema RJ-45 (st BCTpoeHHBIX
ceTeBbIX afanTepoB Gigabit Ethernet)

9-xonTakTHBI DTE-pazbeM,
coBMecTUMBIH ¢ 16550

J1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa,
coBMmecTuMbIxX ¢ USB 2.0

15-xonTakTHEI VGA-pa3bemMm

Buneo 15-xonTakTHbIlE VGA-pa3beM
USB J1Ba 4-KOHTAKTHBIX pazbeMa,
coBMmecTuMBIX ¢ USB 2.0
Buageo

Tun Bugeoananrtepa

BuneonamsaTs
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AneKkTponutaHue

HcToYHUK NUTAHUS MEPEMEHHOr0 TOKA (1151 Ka)A0ro 6J10KA MUATAHMS)
MolHOCTh B BaTTax 750 Bt

Hamnpsoxenue 85-264 B nepemMeHHOTO TOKa, (PyHKITHS
ABTOMATHYECKOTO MEPEKITIOIEHHS
Jana3oHa HanpsbkeHui, 47-63 'y

Temnoormaua Maxkcumym 2697 BTE/4

MakcumanbHbIi OpOCOK TOKa B ycnoBusix cranaaptHoro
JJIEKTPONUTAHUS U HOPMATBHBIX YCIOBHIMA
OKpY»Karollel cpeibl CHCTEMBI OPOCOK
TOKa MOXKET JOCTHUTraTh He Ooiee 55 A Ha
0JIOK MUTaHUs B TeueHue He 6oiee 10 mc.

AKKyMYJIITOpBI

CHUCTeMHBIN aKKyMYIISTOD Kpyrneiii nonno-nutuessiii CR 2032
30B

Axkymynsatop RAID (3aka3biBaercs Wonno-nurtuessiil, 4,1 B
JIOTIOJTHUTEIIHHO)

Fa6apuTHble pa3mepbl

Croiika
Bricora 8,656 cm (3,40 mroiima)
Iupuna 44.7 cm (17,6 mrorima)
Hlupuna 75,68 cm (29,79 mroiima)
Bec (makc. koHbHTyparms) 26,76 kr (59 dynTOB)

YcnoBus akcnayatauum

NMPUMEYAHUE. JononuutenbHyio MHbopMaLmio 0 napameTpax oKpyxaiollei
cpefibl ANS YCTAHOBKM OnpeeNeHHON KOHGUrypaLmm cucTeMbl CM. Ha Be6-y3ne
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

Pabounii pexxum Ot 10° no 35°C (ot 50° 10 95°F) ¢
MaKCUMAJIbHOM CKOPOCTHIO H3MEHEHUSI
temmneparypsl 10°C B ac

PexxuM xpaneHus Ot -40° 1o 65°C (ot -40° 1o 149°F) ¢
MaKCUMAJIbHOH CKOPOCTBIO H3MEHEHUS
temmneparypsl 20°C B yac

Havano pa6otbl ¢ cucremon
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YcnoBusa aKkcnnyatauuu (Mpogo/mKeHHne)
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OTHoCHUTE/ILHAS BJIAKHOCTH

Pabounit pexum

Pexxum xpanenus

MakcumaJbHast BUGpaums

Pabounit pexum

Pexxum xpaneHus

MaxkcumaJibHasi ylapHasi HAarpy3Ka

PaGounit pexxum

Pexxum xpaneHus

BricoTa Hag ypoBHeM Mopst

Pabouwnii pexxum

Pexxum xpanenus

Ot 20% 10 80% (6e3 KoHAEHC CAIUH) C
MaKCHUMAaJIbHBIM U3MEHEHUEM BIIXKHOCTH
10% B 4ac.

oT 5% 110 95% (0e3 KoHaEHC CaLKH) C
MaKCHMAJTLHBEIM H3MEHEHHEM BIIAKHOCTH
Ha 10% B 4ac.

0,25 G npu vacrore ot 3 10 200 I'u B
TeueHue 15 MUHYT

0,5 G npu yacrote ot 3 g0 200 ['u B
TedeHue 15 MUHyT

OnuH ynapslii uMmmynsc 41 G
JUIMTENILHOCTLIO He Ooliee 2 MC B
MOJI0>KUTEIbHOM HAIIPABJIEHUH 110 OCU Z
(110 OAHOMY UMITYJIBCY C KaXKION
CTOPOHBI CUCTEMBI)

[lects nocnenoBaTenbHbIX YIapHbIX
uMIyabcoB 71 G JUIMTENBHOCTBIO HE
Gosiee 2 MC B OJIOXKUTEIEHOM H
OTPHUIATETEHOM HAMPABICHHUAX MO OCSIM
X, ¥ 4 Z (110 OIHOMY MMITYJIbCY C KaXKIOH
CTOPOHBI CUCTEMBI)

ot -16 1o 3048 M (ot —50 1m0
10 000 ¢yToB)

Ot -16 g0 10 600 M (ot 50 0
35 000 ¢yToB)

YpoBeHb 3arpsA3HAIOLIUX BelllecTB B aTMoc(hepe

Knacc

Hauvano pa6otbi ¢ cuctemon
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Notas, avisos y precauciones

Q NOTA: una NOTA proporciona informaci6n importante que le ayudara a utilizar
mejor el sistema.

° AVISO: un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de
datos, y le informa como evitar el problema.

A PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de daiios
materiales, lesiones o incluso la muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en
Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo EMS01

Agosto de 2008 P/N U714H Rev. A00
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Componentes del sistema

Los principales componentes de hardware y software del sistema son:

Dos procesadores Intel® Xeon® serie 5400 y serie 5200 de dos o cuatro
nucleos.

Compatible con multiprocesamiento simétrico (SMP), disponible en
sistemas con dos procesadores Intel Xeon. SMP mejora en gran medida el
rendimiento general del sistema al dividir las operaciones del procesador
en procesadores independientes. Para obtener mayor provecho de esta
caracteristica, debe utilizar un sistema operativo que sea compatible con el
multiprocesamiento.

Q NOTA: si decide actualizar su sistema instalando un segundo procesador,
debe pedir a Dell el kit de actualizacion. No todas las versiones del
procesador Intel Xeon funcionaran correctamente como procesadores
adicionales. El kit actualizado de Dell contiene la version correcta del
procesador, un disipador de calor y un ventilador, asi como las instrucciones
para realizar la actualizacion.

Un minimo de 4 GB de 667 MHz, DIMM con bufer completo (FBD),
actualizable a un miximo de 16 GB instalando combinaciones de médulos
de memoria de 1 GB o bien 2 GB en ocho z6calos de médulo de memoria
en la placa base.

El sistema también cuenta con memoria redundante, la cual proporciona
reserva o duplicacién de memoria. Cada caracteristica estd disponible si se
instalan ocho médulos de memoria idénticos.

Soporte para un maximo de cuatro discos duros internos de acoplamiento
activo SATA de 3,5 pulgadas.

Una linea delgada de SATA DVD o una combinacién de unidades
CD-RW/DVD.

[E4 NOTA: los dispositivos de DVD son sélo de datos.

Un interruptor de intrusién del chasis que indica el software de
administracién de sistemas adecuado si se abre la cubierta superior.

Supervisién de energia de la controladora de administracién de la placa
base (BMC), que supervisa la corriente, el voltaje y la utilizacién de
energia del sistema.
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Hasta dos fuentes de alimentacién de acoplamiento activo de 750 W en
una configuracién redundante opcional de 1 + 1.

Cuatro ventiladores de acoplamiento activo para la refrigeracion del
sistema.

La placa base incluye los componentes siguientes:

118

Una de las siguientes opciones de tarjeta vertical izquierda:

- Una tarjeta vertical izquierda que tiene una ranura de expansion
completa PCle x8 y una ranura de expansion completa PCle x4.
O bien:

- Una tarjeta vertical izquierda que tiene dos ranuras completas PCI-X
3.3-V, 64 bit,133 Mz en buses separados PCI-X (posibilidad de
desacelerar para dar soporte a tarjetas conectoras PCI).

Una tarjeta vertical central que tiene una ranura de expansion de media
longitud PCle x8.

Ranura dedicada para un adaptador host de bus SAS integrado. El canal
interno da soporte a un méximo de cuatro discos duros SATA de 3,5
pulgadas.

4 NOTA: no se puede iniciar el sistema desde un dispositivo externo conectado
a un adaptador SAS o SCSI.

Dos NIC Ethernet Gb integradas que admiten velocidades de datos de
10 Mbps, 100 Mbps y 1.000 Mbps.

Una NIC Ethernet Gigabit Intel de cuatro puertos opcional que admite
velocidades de datos de 10 Mbps, 100 Mbps y 1.000 Mbps ¢ inicio remoto
iSCSI.

Compatibilidad con tarjetas Ethernet Gigabit 10.

Un conector interno compatible con USB 2.0 que admite una unidad flash
USB de inicio o una memoria USB.

Cuatro conectores compatibles con USB 2.0 (dos en la parte frontal y dos en
la trasera) capaces de dar soporte a una unidad de disquete, una unidad de
CD-ROM, un teclado, un ratén o una unidad de memoria flash USB.

Controladora de acceso remoto (RAC) opcional para la administracion
remota de sistemas.
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Un subsistema de video integrado compatible con VGA con una controladora
de video PCI ATT ES1000 a 33 MHz. Este subsistema de video contiene

16 MB de memoria de video SDRAM (no ampliable). La resolucion
méxima es de 1.600 x 1.200 con 64.000 colores; admite gréficos de color
verdadero en las resoluciones siguientes: 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768,
1152 x 864 y 1.280 x 1.024. Cuando se instala una RAC opcional, la
resolucion de video es 1.280 X 1.024.

Circuitos de administracion de sistemas que supervisan el funcionamiento
de los ventiladores del sistema, asi como los voltajes y temperaturas criticos
del sistema. Los circuitos de administracién de sistemas funcionan
conjuntamente con el software de administracion de sistemas.

Controladora de administracién de la placa base estandar con acceso serie.

El panel posterior incluye un conector serie, un conector de video, dos
conectores USB y dos conectores de NIC.

En el panel frontal se incluyen un conector de video y dos conectores USB.
LCD de panel frontal 1x5 para la ID y los mensajes de error del sistema.

Botén de ID del sistema en los paneles frontal y posterior.

Para obtener mds informacion sobre componentes especificos, consulte
“Especificaciones técnicas” en la pagina 124.

Sistemas operativos admitidos

Microsoft® Windows® Server 2008 Standard x64 Edition.

Otra informacion atil

A PRECAUCION: consulte la informacion sobre normativas y seguridad

suministrada con el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar
incluida en este documento o constar en un documento aparte.

En las Instrucciones de instalacién en estante incluidas con la solucién de
estante se describe como instalar el sistema en un estante.

En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién
sobre las caracteristicas del sistema y se describe cémo solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento
puede encontrarse en los CD incluidos con el sistema o en
support.dell.com.
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*  Los CD que se facilitan con el sistema contienen documentacién y
herramientas para configurar y administrar el sistema.

* Ls posible que se incluyan notas de la versién o archivos Léame para
proporcionar actualizaciones de tltima hora relativas al sistema o a la
documentacién, o material avanzado de consulta técnica destinado a
técnicos o usuarios experimentados.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende algin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell™ ofrece certificacién y formacién completa del hardware. Consulte
www.dell.com/training para obtener mds informacién. Es posible que este
servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (solo para México)

Se proporciona la siguiente informacién sobre el dispositivo descrito en este
documento de acuerdo a los requisitos establecidos por la “Official Mexican

standards (NOM)™:

Importador:

Numero de modelo:

Voltaje de entrada de
alimentacion:

Frecuencia:

Consumo actual:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

EMS01
100-240 V CA
-(48-60) V.CC
50/60 1z
9,0-4,5 A;

20 A (CC)
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Instalacion y configuracion

A PRECAUCION: Antes de llevar a cabo el siguiente procedimiento, revise las
instrucciones de seguridad que acompaiian al sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un estante

Monte los rieles e instale el sistema en el estante siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién en estante que venian con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor

600000
00000
00000

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Aseguarese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de la alimentacion

Conecte el cable de alimentacién al sistema y, si utiliza un monitor, conecte
su cable de alimentacién correspondiente.
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Instalar el soporte de retencion del cable de alimentacion

Fije el soporte de retencién del cable de alimentacién en el codo derecho del
asa de la fuente de alimentacién. Doble el cable de alimentacién del sistema
en forma de bucle, tal como se muestra en la ilustracion, y fijelo a la
abrazadera correspondiente del soporte.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con
conexion a tierra o a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema de
alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de
alimentacién (PDU).

Encendido del sistema

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
luminosos de alimentacién deberian encenderse.
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Instalar el embellecedor

Instale el embellecedor (opcional).

Finalizacion de la configuracion del sistema
operativo

Siha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacién
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién de instalacion
y configuracién de su sistema operativo. Aseguirese de que el sistema
operativo estd instalado antes de instalar hardware o software no adquirido con el
sistema.

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Uno o dos procesadores Intel Xeon 5000
de doble nticleo
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Bus de expansion

Tipo de bus
Ranuras de expansién
Soporte vertical central

PCle

Soporte vertical izquierdo
Opcién PCIX:

Opcién PCle:

PCIX, PCle

Una ranura de expansion de media
altura x8 a 3.3 V (ranura 1)

Dos ranuras de expansion completa de
3,3V, de 64 bitya 133 MHz
(ranuras 2y 3)

O bien:

Una ranura de expansion completa x8 de
3,3 V (ranura 2) y una ranura de
expansion completa x4 de 3,3V

(ranura 3)

Memoria

Arquitectura

Moédulos DIMM (FBD) con bufer

completo a 667 Mz
Zécalos de médulo de memoria Ocho de 240 patas
Capacidades del modulo de memoria 1 GB o bien 2 GB
RAM minima 4GB
RAM mixima 16 GB
Unidades

Unidades de disco duro

Unidad de disquete

Unidad 6ptica

Unidad flash

Soporte para un méximo de cuatro
discos duros internos de acoplamiento

SATA de 3,5 pulgadas.

Una unidad USB externa opcional de
3,5 pulgadas y 1,44 MB

Una unidad SATA reducida de DVD o
combinacién de CD-RW/DVD

NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo
de datos.

Unidad USB externa opcional
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Conectores

Parte posterior

NIC

Serie

USB

Video
Parte frontal

Dos RJ-45 (para NIC integrados de
1 GB)

9 patas, DTE, compatible con 16550
Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
VGA de 15 patas

Video VGA de 15 patas

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video
Tipo de video Controladora de video ATT ES1000;

Memoria de video

conectores VGA
16 MB de SDRAM DDR

Alimentacion

Fuente de alimentaciéon de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia
Voltaje
Disipacién de calor

Corriente de conexiéon mdxima

Baterias

Bateria del sistema

Baterfa RAID (opcional)

750 W
85-264 VAC, autoajustable, 47-63 Hz
2.697 BTU/h miximo

En condiciones normales de linea y en
todo el ambiente del rango operativo del
sistema, la corriente de la conexién
puede alcanzar los 55 A por cada fuente
de alimentacién durante 10 ms o menos.

Bateria de tipo botén litio-ion CR2032
de3V

4.1 V de iones de litio
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Caracteristicas fisicas

Estante
Altura
Anchura
Profundidad

Peso (configuracion médxima)

8,656 cm (3,40 pulgadas)
44,7 cm (17,6 pulgadas)
75,68 cm (29,79 pulgadas)
26,76 kg (59 libras)

Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas medioambientales
relativas a configuraciones del sistema especificas, visite

www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

En almacenamiento

Humedad relativa

En funcionamiento

En almacenamiento

Vibracién mixima
En funcionamiento

En almacenamiento

De 10 °C a 35 °C (de 50° a 95 °F) con
una gradacién de temperatura maxima
de 10 °C por hora

De —40 a 65 °C (de -40 a 149 °F) con
una gradacion de temperatura maxima
de 20 °C por hora

Del 20 al 80% (sin condensacién) con
una gradacion de humedad maxima del

10% por hora

Del 5 al 95% (sin condensacion) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

0,25 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
0,5 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Impacto méximo

En funcionamiento

En almacenamiento

Altitud
En funcionamiento
En almacenamiento

Nivel de contaminacién atmosférica

Clase

128 |

Un choque en el sentido positivo del eje
z (un choque en cada lado del sistema)
de 41 G durante un méximo de 2 ms

Seis choques ejecutados
consccutivamente en los ejes x, y y z
positivo y negativo (un choque en cada
lado del sistema) de 71 G durante un
maximo de 2 ms

De -16 a3 048 m (de -50 a 10.000 pies)
De-16a 10 600 m (de -50 a 35.000 pies)

G2 o menos, de acuerdo con

ISA-S71.04-1985
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